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Arvutiga tootamine

Ohutusjuhised

Et kaitsta arvutit viga saamise eest ja tagada enda ohutus, kasutage jargmisi ohutusjuhiseid. Kui pole teisiti méargitud, eeldatakse igas selle
dokumendi protseduuris, et on tdidetud jargmised tingimused.

Olete lugenud arvutiga kaasas olevat ohutusteavet.
Komponendi saab asendada v&i, kui see on eraldi ostetud, paigaldada eemaldamisprotseduurile vastupidises jérjekorras.

MARKUS: Enne arvuti kaane vdi paneelide avamist iihendage lahti kaik toiteallikad. Parast arvuti sisemuses tegutsemise
Idpetamist pange enne arvuti uuesti vooluvdrku iihendamist tagasi kdik kaaned, paneelid ja kruvid.

®
A

HOIATUS: Enne arvuti sisemuses tegutsema asumist tutvuge arvutiga kaasas oleva ohutusteabega. Ohutuse heade
tavade kohta leiate lisateavet nduetele vastavuse kodulehelt

: Paljusid remonditéid tohib teha ainult sertifitseeritud hooldustehnik. Veaotsingut ja lihtsamaid
remonditdid tohib teha ainult teie tootedokumentides lubatud viisil v6i veebi- voi telefoniteenuse ja tugimeeskonna
juhiste kohaselt. Delli poolt volitamata hoolduse kaigus arvutile tekkinud kahju garantii ei kata. Lugege ja jirgige tootega
kaasas olnud ohutusjuhiseid.

: Elektrostaatilise lahenduse vialtimiseks maandage ennast, kasutades randme-maandusriba voi
puudutades regulaarselt varvimata metallpinda samal ajal, kui puudutada arvuti taga olevat liidest.

: Kisitsege komponente ja kaarte ettevaatlikult. Arge puudutage kaardil olevaid komponente ega
kontakte. Hoidke kaarti servadest v6i metallist paigaldusklambrist. Hoidke komponenti (nt protsessorit) servadest,
mitte kontaktidest.

: Kaabli eemaldamisel tdommake pistikust voi tombelapatsist, mitte kaablist. Mdnel kaablil on
lukustussakiga pistik; kui eemaldate sellise kaabli, vajutage enne kaabli dravotmist lukustussakke. Pistiku
lahtitombamisel tdommake koiki kiilgi lihtlaselt, et mitte kontakttihvte painutada. Enne kaabli iihendamist veenduge
samuti, et mélemad liidesed oleksid dige suunaga ja kohakuti.

®| MARKUS: Arvuti ja teatud komponentide varv vdib paista selles dokumendis naidatust erinev.

: Kui eemaldate siisteemi tootamise ajal kiilgkatte, liilitub siisteem vailja. Siisteem ei kaivitu, kui kiilgkate
on eemaldatud.

: Kui eemaldate siisteemi t66tamise ajal kiilgkatte, liilitub siisteem valja. Siisteem ei kaivitu, kui kiilgkate
on eemaldatud.

: Kui eemaldate siisteemi to6tamise ajal kiilgkatte, liilitub siisteem vailja. Siisteem ei kaivitu, kui kiilgkate
on eemaldatud.

Ohutuse ettevaatusabinoud

Paigaldamisel vai lammutamisel/kokkupanemisel jargige jargmistes jaotistes kirjeldatud ohutusndudeid.

Ldlitage slisteem ja kdik Ghendatud valisseadmed vélja.

Eemaldage slUsteem ja kdik Uhendatud vélisseadmed vrgutoitest ning seejarel eemaldage aku.

Eemaldage sUsteemist kdik vorgukaablid, telefoni- ja telekommunikatsioonijuhtmed.

Elektrostaatilise laengu (ESD) kahjustuste valtimiseks kasutage mis tahes arvutisisteemis téotades randme maandusrihma ja matti.
Parast sUsteemi osa eemaldamist asetage see ettevaatlikult antistaatilisele matile.

Kandke mittejuhtivate kummist taldadega kingi, et vahendada elektriga seotud dnnetuse ajal elektrilodki vai tdsiseid vigastusi.
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Ootereziim

Ootereziimil Delli tooted tuleb enne korpuse avamist vooluallikast eemalda. Ootereziimiga stisteemi toide on sees ka ajal, mil sisteem on
vélja Itlitatud. Seadmesisene toide vdimaldab stisteemi kaugtihenduse kaudu sisse lUlitada (LAN-i kaudu aratamine), kaivitada unereziimi ja
samuti hdlmab see muid tdpsemaid toitehalduse funktsioone.

Parast stisteemi vooluvérgust eemaldamist ja enne osade eemaldamist oodake umbes 30—45 sekundit, et v8imaldada laengul kaduda
vooluahelatest.

Ristuhendus

Ristiihendus on meetod, mis v8imaldab (hendada kaks v&i enam maandusjuhet sama elektripotentsiaaliga. Selleks kasutatakse
elektrostaatilise lahenduse (ESD) valikomplekti. Veenduge, et ristihenduskaabel oleks alati ihendatud katmata metallesemega, mitte
varvitud voi mittemetallist pinnaga. Randmerihm peab olema tugevasti kinni ja téielikult naha vastas. Samuti eemaldage enne enda ja
seadme ristUhendamist kdik aksessuaarid, nagu kaekellad, kdevdrud vai sérmused.

Joonis 1. Oige liimimine

Elektrostaatilise tihjenemise kaitse

ESD on markimisvaarne probleem elektrooniliste komponentide kasitsemisel, eriti tundlike komponentide, naiteks laiendussiinide,
protsessorite, DIMM-maélude ja emaplaatide puhul. Ulivaikesed laengud véivad pdhjustada skeemis potentsiaalselt markamatuid kahjustusi,
naiteks perioodiliselt esinevaid probleeme vai toote tddea lihenemist. Kuna valdkonna eesmark on energiatarvet véahendada ja tihedust
suurendada, on ESD-kaitse Uiha suurem probleem.

Hiljutistes Delli toodetes kasutatavate pooljuhtide suurema tiheduse t&ttu on nende tundlikkus staatilisest elektrist pdhjustatud kahjustuste
suhtes nltd suurem kui varasematel Delli toodetel. Seetdttu ei sobi enam méningad senised osade kasitsemise meetodid.

ESD kahjustusi ligitatakse kaheks: katastroofilisteks ja katkendlikeks tdrgeteks.

Katastroofiline — kahjustus katkestab seadme t66 kohe ja taielikult. Katastroofiliseks torkeks loetakse néiteks olukorda, kus DIMM-
malu on saanud staatilise elektrilddgi, mis pdhjustab kohe simptomi ,,No POST/No Video” (POST/video puudub) koos puuduvale vi
mittetddtavale malule viitava piiksukoodiga.

@l MARKUS: Katastroofilised térked moodustavad ligikaudu 20 protsenti ESD-ga seotud térgetest.

Katkendlik — DIMM saab staatilise elektrilddgi, ent see ainult ndrgestab rada ega pdhjusta kohe margatavaid kahjustustega seotud
stimptomeid. N&rgenenud raja sulamiseks vaib kuluda mitu nadalat véi kuud ning selle aja jooksul vaib malu terviklikkus véheneda,
esineda katkendlikke malutorkeid jms.

@ MARKUS: Katkendlikud térked moodustavad ligikaudu 80 protsenti ESD-ga seotud tdrgetest. Katkendlike tdrgete

suur osakaal tdhendab, et enamikul juhtudel ei ole kahjustused kohe margatavad.
Katkendliku térke (ka latentse torke vdi ,haavatud oleku®) kahjustuste tuvastamine ja tdrkeotsing on keerulisem. Jargnev pilt nditab malu
DIMM-i raja lthiajalist kahjustust. Ehkki kahju on tekkinud, ei pruugi simptomid méne aja jooksul parast kahjustuse tekkimist probleemiks
jaada voi pohjustada pusivaid simptomeid.
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6,000% - 25,000%

Joonis 2. Katkendlik (latentne) juhtmestiku kahjustus

ESD kahjustuse ennetamiseks tehke jargmist.
Kasutage korralikult maandatud kaabliga ESD-randmerihma.
Juhtmeta antistaatilised rihmad pole enam lubatud, kuna need ei paku piisavat kaitset.

Korpuse puudutamine enne osade kasutamist ei kaitse suurema ESD-tundlikkkusega komponente piisavalt.

Joonis 3. ,,Paljast metallist“ raami maandamine (vastuvéetamatu)

Kasitsege koiki staatilise elektri suhtes tundlikke komponente antistaatilises piirkonnas. V&imaluse korral kasutage antistaatilisi péranda-
ja todlauamatte.

Staatiliselt tundlike osade késitsemisel haarake nendest kulgedelt, mitte pealt. Valtige tihvtide ja vooluahelate puudutamist.

Staatilise elektri suhtes tundliku komponendi pakendi avamisel &rge eemaldage komponenti antistaatilisest pakkematerjalist enne, kui
olete valmis komponenti paigaldama. Enne antistaatilise pakendi avamist maandage kindlasti oma keha staatiline elekter.

Enne staatilise elektri suhtes tundliku komponendi transportimist asetage see antistaatilisse anumasse voi pakendisse.

Elektrostaatilise lahenduse valikomplekt

Mittejélgitav vélikomplekt on kdige sagedamini kasutatav hoolduskomplekt. Igasse vélikomplekti kuuluvad kolm p&hikomponenti:
antistaatiline matt, randmerihm ja Uhenduskaabel.

Joonis 4. Elektrostaatilise lahenduse (ESD) valikomplekt
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Antistaatiline matt on hajuv ja seda tuleks kasutada osade ohutuks paigutamiseks hoolduse ajal. Kui kasutate antistaatilist matti, peab
randmerihm olema tihedalt imber k&e ning Uhenduskaabel peab olema Uhendatud matiga ja sUsteemi mis tahes palja metallosaga, millega
parajasti todtate. Qigesti paigaldatud hooldusosi saab ESD-kotist vélja vétta ja otse matile asetada. Pidage meeles — ESD-tundlike esemete
ainus ohutu koht on teie kdes, ESD-matil, sUsteemis voi kotis.

Joonis 5. Antistaatiline matt

Randmerihm ja Ghenduskaabel véivad olla otse Uhendatud teie randmega ja riistvara kdljes oleva metallosaga, kui ESD-matti pole vaja voi
antistaatilise matiga, et kaitsta ajutiselt matile asetatud riistvara. Randmerihma ja henduskaabli flUsilist sidet teie naha, ESD-mati ja
riistvara vahel nimetatakse ristilhenduseks. Kasutage ainult randmerihma, mati ja (ihenduskaabliga kohapealse hoolduse komplekte. Arge
kunagi kasutage juhtmeta randmerihmu.

Pidage meeles, et randmerihma sisemised juhtmed kahjustuvad sageli aja jooksul ja ESD riistvara kahjustuste valtimiseks tuleb neid
randmerihma testriga regulaarselt kontrollida. Randmerihma ja Uhenduskaablit soovitatakse kontrollida vahemalt kord n&dalas.

Tabel 1. Randmepaelad

Randmepael ja iihenduskaabel Juhtmevaba ESD-pael (vastuvéetamatu)

ESD-kaitsepaela tester

ESD-paelas olevad kaablid kipuvad aja jooksul kahjustuma. Mittejalgitava komplekti kasutamisel loetakse heaks tavaks kontrollida paela
enne igat valjakutset ja v&hemalt kord nédalas. Randmerihma tester on kontrollimiseks parim viis. Kui teil ei ole randmerihma testrit, kisige
seda oma piirkondlikust kontorist. Katsetamiseks sisestage randmele kinnitatud randmepaela Uhenduskaabel testrisse ja vajutage nuppu.
Testi 6nnestumisel sttib roheline LED, testi nurjumisel stttib punane LED ja kostab alarm.
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Joonis 6. Kaitsepaela tester

Isolaatorelemendid

ESD suhtes tundlikud seadmed, néiteks radiaatorite plastimbrised, tuleb tingimata hoida eemal siseosadest, mis on isolaatorid ja sageli
tugeva laenguga.

Tabel 2. Isolaatorelementide asetamine

Vastuvoetamatu - isoleeriosal asuv DIMM (radiaatori Vastuvoetav - isoleeriosast eraldatud DIMM
plastisoleerkate)

Tookeskkond

Enne ESD vélikomplekti kasutamist hinnake olukorda kliendi asukohas. Naiteks serverikeskkondade puhul kasutatakse komplekt teisiti kui
kaasaskantava voi lauaarvutikeskkonna korral. Serverid on tavaliselt paigaldatud andmekeskuses olevale riiulile, samas kui kaasaskantavad ja
lauaarvutid asuvad Uldjuhul kontorilaudadel vai -boksides.

Leidke iga kord tasane t&6pind, mis oleks vaba ja ESD-komplekti ja parandatava stisteemi jaoks piisavalt suur. Tédpinnal ei tohi olla
isolaatoreid, mis vivad pohjustada elektrostaatilise lahenduse. Téopinnal olevad isolaatorid, nditeks vahtplast ja muud plastid, peavad olema
tundlikest osadest alati vahemalt 30 cm kaugusel, enne kui hakkate riistvara osasid kasitsema.

ESD-pakend

Koik ESD-tundlikud seadmed peavad tarnimisel ja vastuvdtmisel olema antistaatilises pakendis. Soovitatav on kasutada antistaatilisi
metallkotte. Tagastage kahjustatud komponendid siiski alati samas ESD-Kkotis ja -pakendis, millega uus osa tarniti. ESD-kott tuleks kinni
voltida ja kleeplindiga kinnitada, samuti tuleb kasutada kogu vahtplastist pakkematerjali, mida kasutati uue komponendi algses karbis.

ESD-tundlikud seadmed tohib pakendist vélja votta ainult ESD-kaitsega tddpinnal ja osi ei tohi asetada ESD-koti peale, kuna kott on
varjestatud vaid seestpoolt. Hoidke osi alati oma kées, ESD-matil, stisteemis vdi antistaatilises kotis.
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Joonis 7. ESD-pakend

Tundlike osade vedamine

ESD-tundlike osade, naiteks varuosade voi Dellile tagastatavate osade vedamisel tuleb need ohutuse huvides kindlasti asetada
antistaatilistesse kottidesse.

ESD kaitse kokkuvote

Kaikidel valihooldustehnikutel on tungivalt soovitatav Delli toodete hooldamisel alati kasutada tavalist juhntmega ESD-maanduspaela ja
antistaatilist kaitsematti. Peale selle tuleb tehnikutel hooldamise ajal kindlasti hoida tundlikud osad eemal kdigist isoleerivatest osadest ning
kasutada tundlike osade vedamiseks antistaatilisi kotte.

Tosteseade

® MARKUS: Arge tdstke rohkem kui 22,67 kg. P66rduge abi saamiseks alati teise isiku véi isikute poole v6i kasutage
mehaanilist tosteseadet.

Seadme tdstmisel jargige jargmisi juhiseid.

Vota kindel tasakaalustatud alus. Hoidke jalad eraldi, et need oleksid stabiilse aluse eest ja suunake oma varbad vélja.
Painuta oma polvi. Arge painutage véokohta.

Pinguldage kéhulihaseid. Kdhulihased toetavad téstmisel selgroogu, kompenseerides koormuse joudu.

Tostke oma jalgade, mitte seljaga.

Hoidke koormust enda ldhedal. Mida 1dhemal on see seljale, seda vahem joudu avaldab see seljaosale.

Koormuse téstmisel voi mahapanemisel hoidke selga puistises asendis. Arge lisage koormusele keha kaalu. Véltige keha ja selja
keeramist.

7. Koorma mahapanemisel jargige samu meetodeid.

SN TSI
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Arvuti valjalulitamine

Windowsi arvutitahvli tahvli- valja lulitamine

: Andmete kaotsimineku véltimiseks salvestage ja sulgege enne arvuti viljaliilitamist kdik avatud failid
ning sulgege avatud programmid v6i eemaldage kiilgkate..

1. Kidpsake v&i puudutage E

I
2. Klidpsake voi puudutage O ja seejarel kldpsake voi puudutage nuppu Shut down (Lilita vélja).

@ MARKUS: Veenduge, et arvuti ja kdik iihendatud seadmed oleksid vilja liilitatud. Kui arvuti ja iihendatud seadmed ei
lilitunud operatsioonisiisteemi viljaliilitamisel automaatselt vilja, siis hoidke nende viljaliilitamiseks toitenuppu
ligikaudu 6 sekundit all.

Enne arvuti sees toimetamist

Veenduge, et t66pind oleks tasane ja puhas, et arvuti kaant mitte kriimustada.
LUlitage arvuti sisse.
Kui arvuti on Uhendatud dokiga (dokitud), eemaldage see dokist.

N N

Uhendage koik vorgukaablid arvuti kiliest lahti (kui on saadaval).
: Kui teie arvutis on RJ45 port, iihendage vorgukaabel lahti, eemaldades esmalt kaabli arvutist.

Uhendage arvuti ja kéik selle killies olevad seadmed elektrivérgust lahti.

o o

. Avage ekraan.
7. Emaplaadi maandamiseks hoidke toitenuppu mdni sekund all.

: Elektrilo6gi valtimiseks eemaldage enne sammuga nr 8 alustamist arvuti toitejuhe pistikupesast.

: Elektrostaatilise lahenduse valtimiseks maandage ennast, kasutades randme-maandusriba voi
puudutades regulaarselt varvimata metallpinda samal ajal, kui puudutada arvuti taga olevat liidest.

8. Eemaldage pesadest koik paigaldatud ekspresskaardid voi kiipkaardid.

Parast arvuti sees toimetamist

Parast mis tahes asendusprotseduuri I8petamist veenduge, et Uhendaksite arvutiga kdik valisseadmed, kaardid ja kaablid, enne kui arvuti
sisse lUlitate.

: Arvuti kahjustamise viltimiseks kasutage vaid akut, mis on mdeldud just sellele Delli arvutile. Arge
kasutage akusid, mis on mdeldud teistele Delli arvutitele.

1. Uhendage kéik valisseadmed (nt dokkimisalus v&i meediabaas) ja pange tagasi kdik kaardid (nt ExpressCard).
2. Uhendage arvutiga kdik telefoni- ja vérgukaablid.

: Vorgukaabli iihendamiseks lihendage kaabel esmalt vorguseadmega ja seejarel arvutiga.

3. Uhendage arvuti ja kaik selle kiilies olevad seadmed toitepistikusse.
4. Lulitage arvuti sisse.
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Tehnoloogia ja komponendid

Selles peatUkis tdpsustatakse sUsteemi tehnoloogiat ja saadaolevaid komponente.
Teemad:

UEFI BIOS

DDRA4

Graafikavalikud
Pooljuhtketas (SSD)
HDMI 1.4a

Aku tehnilised naitajad
USB omadused
C-thupi USB
Méalukaardilugerid
Tarkvara ja torkeotsing
Arvuti valjallitamine

UEFI BIOS

UEFI on luhend maistest Uhendatud pikendatav pUsivara kasutajalides. UEFI maéaratleb personaalarvuti operatsioonististeemide ja platvormi
pUsivara vahelise lidese uue mudeli. Liides koosneb platvormiga seotud teavet sisaldavatest andmetabelitest, ning sisaldab
operatsioonislisteemile ja selle laadurile kattesaadavaid kaivitus- ja kaitusteenuse kutsungeid. Koos pakuvad need Uldise keskkonna
operatsioonististeemi ja kéivitamiseelsete rakenduste kaivitamiseks. Uks peamisi erinevusi BIOS-i ja UEFI vahel on viis, kuidas rakendusi
kodeeritakse. Assemblerit kasutati, kui BIOS-i jaoks oli vaja kodeerida funktsioone v&i rakendusi, samas kui UEFI programmeerimiseks
kasutatakse kdrgematasemelist keelekoodi.

Dell UEFI BIOS-i rakendamine asendab kaasaskantavate ja lauaarvuti toodete praegused BIOS-id Gihe UEFI BIOS-iga, mille arendamine
jatkub.

Oluline teave

Tavaline BIOS ja UEFI BIOS on samasugused, vélja arvatud juhul, kui BIOS-i lehel on mérgitud UEFI valik Boot List Option
(Alglaadimisvalikute loend). See vdimaldab kasutajal luua UEFI alglaadimisvalikute loendi, ilma et see mdjutaks praegust alglaadimise
tahtsuse loendit. UEFI BIOS-i rakendamisega seonduvad muudatused rohkem tootmisvahendite ja funktsioonidega, mis m&jutavad kliendi
kasutusharjumusi vaga vahe.

Pange téhele jargmist.

AINULT siis, kui klientidel on UEFI kéivitav meedium (kas optilises meediumis v&i USB-méluseadmes), néitab Uhekordne kaivitusmenuiu
veel Uhte 16iku, milles on loetletud UEFI alglaadimisvalikud. Kliendid saavad seda valikut vaadata, kui UEFI kéivitatav meedium on
Uhendatud ja UEFI alglaadimisvalik on algkaivituse jarjestuse sétete kaudu kasitsi maaratud.

Kuidas muuta hooldusmarkiZomaniku marki?

Kui hooldustehnik asendab emaplaadi, tuleb siiteemi taaskaivitamisel maarata hooldusmark. Hooldusmargi seadistamise nurjumine vaib
takistada sUsteemi aku laadimist. Seetdttu on véga oluline, et hooldustehnik méaraks &ige stisteemi hooldusmargi. Kui valitakse vale
hooldusmérk, peab tehnik esitama uue emaplaadi vahetuse tellimuse.

Kuidas muuta vara margi teavet?

Vara margi teabe muutmiseks saame kasutada Uhte jargmistest tarkvaradest.

Susteemi Dell Command Configure riistakomplekt kaasaskantavale tehnikale
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Kliendid v8ivad muuhulgas teatada, et parast emaplaadi vahetamist on ststeemi BIOS-i vara vali juba t8idetud ja see tuleb tihjendada
vOi seadistada. Vanemate ja kdigi UEFI BIOS-i platvormiga uuemate siisteemidega kliendid saavad alla laadida Dell Command Configure
Toolkiti (DCC), et muuta BIOS-i valikuid v&i isegi omandidigust vai vara mérki Windowsis.

DDRA4

DDR4 (Double Data Rate fourth generation) malu on DDR2- ja DDR3-tehnoloogiate kiirem jarglane ning vdimaldab mahtu kuni 512 GB
vorreldes DDR3 maksimumiga 128 GB DIMM-i kohta. DDRA4 slinkroonne diinaamiline muutmalu on kodeeritud nii SDRAM-ist kui ka DDR-ist
erinevalt, et kasutaja ei saaks stisteemi vale tlUpi mélu paigaldada.

DDRA vajab tdotamiseks elektrienergiat 20 protsenti véhem (ainult 1,2 volti) kui DDR3, mis vajab 1,5 volti. DDR4 toetab ka uut, stigavat
véljalUlitamisreziimi, mis v8imaldab hostseadmel minna ootereziimi malu varskendamise vajaduseta. Eeldatakse, et stigav valjalllitamisreziim

vahendab ootereziimis energiatarvet 40-50 protsenti.

DDR4 andmed

Mélumoodulite DDR3 ja DDRA4 vahel on véikesed erinevused, mis on loetletud allpool.

Vdtmesélgu erinevus

Votmesalk on moodulil DDRA teises kohas vorreldes votmesalguga moodulil DDR3. Mdlemad sélgud on sisestusservas, kuid salgu asukoht
on DDRA4-I veidi erinev, et moodulit ei saaks paigaldada Uhildumatule plaadile voi platvormile.

Joonis 8. Salgu erinevus

Paksem
DDRA4-moodulid on DDR3-st veidi paksemad, et sinna mahuks rohkem signaalikinte.

Joonis 9. Paksuse erinevus

Kumer serv
DDRA4-moodulitel on kumer serv, mis aitab neid sisestada ja leevendab trikkplaadile rakenduvat koormust malu paigaldamise ajal.

Joonis 10. Kumer serv

14 Tehnoloogia ja komponendid



Maluvead

Maluvead susteemis kuvavad uut 2 — kollane, 3 — valge veakoodi. Kogu mélu rikke korral ei ltlitu LCD sisse. Tehke véimaliku malurikke
korral veaotsing, proovides kasutada sUsteemi v3i klaviatuuri all (nt mdnes kaasaskantavas sUsteemis) olevates maluliidestes teadaolevalt
toimivaid malumooduleid.

Malufunktsioonid

See sllearvuti toetab 4-32 GB DDR4 SDRAM-maélu, kuni 2400 MHz KabyLake'i protsessoritel ja 2133 MHz SkylLake'i protsessoritel.

Siisteemimalu kontrollimine

Windows 10

1. Puudutage nuppu Windows ja valige Koik satted €§3’ > Silisteem .
2. Jaotises Siisteem puudutage valikut Teave.

Windows 10

1. Kaivitage oma tddlaual Tuumnupuriba.
2. Valige Juhtpaneel ja seejérel Siisteem.

Windows 7

Kldpsake valikuid Start - Juhtpaneel — Siisteem.

Siisteemi malu kontrollimine siisteemi seadistuses BIOS

1. LUlitage arvuti sisse v&i taaskaivitage see.

2. Kui kuvatakse Delli logo, toimige jéargmiselt
Puudutage klaviatuuril klahvi F2, kuni kuvatakse teade Entering BIOS setup (BIOS-i seadistusse sisenemine). Algseadistuse valiku
meniUsse sisenemiseks puudutage klahvi F12.

3. Valige vasakult paanilt Settings General System Information (Satted > Uldine > Stisteemi teave).
Mé&lu andmed kuvatakse paremal paanil.

Malu testimine ePSA abil

1. Lulitage ststeem sisse voi taaskéivitage see.
2. Parast Delli logo kuvamist tehke Uks jargmistest toimingutest.
Vajutage klaviatuuril klahvi F12.
Susteem kuvab Uhekordse algkdivitamise menud ja kasutage Ules- ja allanoolt, et minna diagnostikasse, ning vajutage ePSA
kéivitamiseks sisestusnuppu.
Algkaivituseelse sUsteemi hindamine (PSA) kaivitub sUsteemis.
@ MARKUS: Kui ootate liiga kaua ja kuvatakse operatsioonisiisteemi logo, siis oodake edasi, kuni niete tédlauda.
Liilitage siilearvuti vélja ja proovige uuesti.

®| MARKUS: Teise véimalusena saab ePSA kiivitada, kui vajutada ja hoida all Fn-klahvi + vajutada toitenuppu.
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Graafikavalikud

Integreeritud graafikakontroller

Tabel 3. Graafika tehnilised naitajad

Integreeritud graafikakontrolleri tehnilised néitajad

Integreeritud graafikakontroller

Intel HD Graphics

Mudel Dell Latitude 3300
Siini tutp Sisemine PCle
Malu lides Uhendatud maluarhitektuur

Pentium 4415U: 300 Mhz
Celeron 3865U: 300 Mhz
i3-7020U: 300 Mhz
i5-8250U: 300 Mhz

Peamine graafika sagedus

Pentium 4415U: 950 Mhz
Celeron 3865U: 900 Mhz
i3-7020U: 1,00 GHz
i5-8250U: 1,1 GHz

Graafika maksimaalne dinaamiline sagedus

Intel Celeron 3865U: Intel HD Graphic 610
Intel Pentium 4415U: Intel HD Graphic 610
i3-7020U: Intel HD Graphic 620
i5-8250U: Intel UHD Graphic 620

Graafika tase

Hinnanguline maksimaalne energiatarve (TDP) 15 W (slUsteemikiibi koguenergiatarve)
Kuva tugi eDP (sisemine), HDMI, DisplayPort C-tUipi pordi kaudu
Maksimaalne varvistigavus 32 bitti
Maksimaalne vertikaalne varskendussagedus  Kuni 85 Hz olenevalt eraldusvdimest

Operatsioonististeemide graafika / video API
tugi

DirectX 12, OpenGL 4.4 (v.a OpenGL4.5 i3-7020U puhul)

Toetatud eraldusvdimed ja maksimaalsed
vérskendussagedused (Hz) (mérkus: analoog
ja/vdi digitaalne)

eDP: paneel 1366 x 768 60 Hz juures
HDMI: V1.4 kiirusel 1,65 Gbit/s
DisplayPort (C-tutpi pordi kaudu): V1.2 (v.a Celeron SKU)

Toetatud ekraanide arv Max 3
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Pooljuhtketas (SSD)

128/256 GB M.2 2230 PCle SSD (klass 35)

Tabel 4. 128/256 GB M.2 2230 PCle SSD (klass 35)

Tehnilised naitajad

Maht (GB)

Moodud (L x S x K)

Liidese tlup ja maksimaalne kiirus
MTBF

Loogilised plokid

Energiaallikas

Energiatarve (ainult viitamiseks)
Sobiv tookeskkond (mittekondenseeruv)

Temperatuurivahemik
Suhteline Ghuniiskus

OperatsiooniSokk (2 ms korral)
Mittesobiv tookeskkond (mittekondenseeruv)

Temperatuurivahemik

Suhteline dhuniiskus

64 GB eMMC 5.1SSD

Tabel 5. 64 GB eMMC 5.0 SSD tehnilised naitajad

Tehnilised naitajad

128 GB /7 256 GB

22 x 30 x 2,38 (mm)

PCle 3. pdlvkond 8 GB/s (kuni 2 rada)
1,4 miljonit tundi

250 069 680

Joéudeolekus 0,05 W, aktiivses olekus 4,5 W

0 °C kuni 70 °C
10% kuni 90%

1500 G

—40 ©C kuni 70 °C

5% kuni 95%

Maht (GB)

Maddud (L x S x K)

Liidese tUUp ja maksimaalne kiirus
MTBF

Loogilised plokid

Energiaallikas

Energiatarve (ainult viitamiseks)
Sobiv tookeskkond (mittekondenseeruv)

Temperatuurivahemik

Suhteline dhuniiskus

64 GB

0,86 x 1,65 x 0,05 (tolli)

Kuni eMMC 5.1, HS200, 200 Mbit/s
1,4 miljonit tundi

500 118 192

Joudeolekus 0,05 W, aktiivses olekus 4,5 W

0 ©C kuni 70 °C

5% kuni 95%

Tehnoloogia ja komponendid
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Tehnilised naitajad

Mittesobiv tookeskkond (mittekondenseeruv)

Temperatuurivahemik —40 °C kuni 70 °C

Suhteline dhuniiskus 5% kuni 95%

HDMI 1.4a

Selles teemas selgitatakse lidest HDMI 1.4a ja selle omadusi koos eelistega.

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) on valdkonnas toetatud tihendamata Uleni digitaalne audio-/videolides. HDMI liidestab mis
tahes Uhilduvat digitaalset audio-/videoallikat (nt DVD-mangija voi A/V-vastuvétja) ja Uhilduvat digitaalset audio- ja/voi videomonitori nagu
digitaalne teler (DTV). Peamine eelis on kaablihulga vahendamine ja sisu kaitsmine. HDMI toetab standardset, téiustatud voi kdrge
eraldusv8imega videot ja lisaks mitmekanalilist digitaalset heli the kaabli kaudu.

HDMI 1.4a omadused

HDMI Etherneti kanal — lisab HDMI-lingile kiire v&rgu, mis v8imaldab kasutajatel taiel mééral oma IP-toega seadmeid kasutada, ilma
eraldi Etherneti kaablita.

Heli tagastuskanal — voimaldab HDMI-ga Uhendatud teleril, millel on integreeritud tuuner heliandmete saatmiseks ,,tlesvoolu”
ruumilise heli slisteemi, vélistades vajaduse eraldi helikaabli jarele.

3D — maaratleb sisend-/véljundprotokollid peamiste 3D-videovormingute jaoks, sillutades teed toelistele 3D méangu- ja
kodukinorakendustele.

Sisutiilip — reaalajas sisutllpide signaali edastamine ekraani ja l&hteseadmete vahel, mis véimaldab teleril optimeerida pildisatteid
sisutubi pdhjal.

Taiendavad varviruumid — lisab digitaalfotograafias ja arvutigraafikas kasutatavate taiendavate varvimudelite toe.

4K tugi — voimaldab kasutada video eraldusvdimeid kaugelt tle 1080p, toetades jargmise pdlvkonna ekraane, mis konkureerivad
paljudes kinodes kasutatavate digitaalkino stisteemidega.

HDMI mikroliides — uus, vaiksem lides telefonidele ja muudele kaasaskantavatele seadmetele, mis toetab video eraldusvdimet kuni
1080p.

Auto lihendussiisteemid — uued kaablid ja lidesed auto videoststeemidele, mis on mdeldud mootorsdidukite keskkonna ainulaadsete
nduete taitmiseks, pakkudes tdelist HD-kvaliteeti.

HDMI eelised

Kvaliteetne HDMI edastab tihendamata digitaalse heli ja video, tagades korgeima, teravaima pildikvaliteedi.

Madalama hinnaga HDMI pakub digitaalse lidese kvaliteeti ja funktsionaalsust, toetades samal ajal ka tihendamata videovorminguid
lihtsal ja kulusaastlikul moel.

Heli-HDMI toetab mitut helivormingut alates tavalisest stereost kuni mitmekanalilise ruumilise helini.

HDMI Uhendab video ja mitmekanalilise heli Ghte kaablisse, kaotades vajaduse praeguste A/V-slsteemide kdrge hinna, keerukuse ja
juhtmerohkuse jérele.

HDMI toetab videoallika (nt DVD-mangija) ja DTV vahelist sidet, v8imaldades uusi funktsioone.

Aku tehnilised naitajad

Mis on ExpressCharge?

Funktsiooniga ExpressCharge reklaamitava ststeemi aku on tavaliselt Uks tund parast véljalllitatud stisteemiga laadimist ligikaudu 80%
laetud ja téielikult laetud ligikaudu kahe tunni jooksul.

Funktsiooni ExpressCharge lubamine eeldab, et slisteem ja aku on v8imelised kasutama ExpressCharge’i. Kui moéni Ulaltoodud nduetest pole
t8idetud, siis on ExpressCharge keelatud.
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Mis on BATTMAN?

BATTMAN on arvutiga juhitav akuhaldus, mis on méeldud tavalistele taaslaetavatele akudele. Sellel on jargmised vdimalused.

Jalgib tihjenemist ise

Md8dab sisetakistust

Uute akude kasutusele votmise soodustamiseks laeb korduvalt ise tlhjaks/téis

Sailitab kdikide imporditavate toimingute logi

Uhendub résppordi kaudu mis tahes operatsioonististeemi Microsoft Windows kasutava arvutiga
Lopliku Iahtekoodiga tarkvara on allalaadimiseks saadaval

USB omadused

Universal Serial Bus vi USB tuli kasutusele 1996. aastal. See lihtsustas oluliselt Uhendust hostarvuti ja vélisseadmete vahel, nagu hiired,
klaviatuurid, valisajamid ja printerid.

Tabel 6. USB areng

Tiip Andmeedastuskiirus Kategooria Kasutuselevotu aasta
USB 2.0 480 Mb/s Suur kiirus 2000

USB 3.0 / USB 3.1 5Gb/s SuperSpeed 2010

pdlvkonna 1 port

USB 3.1 2. pélvkond 10 Gb/s SuperSpeed 2013

USB 3.0 /7 USB 3.11. pélvkond (SuperSpeed USB)

Aastaid oli USB 2.0 tugevalt arvutimaailmas de facto lidesestandard. Neid seadmeid muudi 6 miljardit. Ja ometi kasvas vajadus suurema
kiiruse jérele veelgi kiirema arvutiriistvara ja suurema labilaskevoime téttu. USB 3.0 / USB 3.1 1. pdlvkonnal oli IBpuks lahendus tarbijate
noudmistele, pakkudes teoreetiliselt eelkéijast 10 korda suuremat kiirust. Lihidalt deldes sisaldab USB 3.1 1. pdlvkond jargmist.

Kiirem edastus (kuni 5 Gb/s)

Suurem maksimaalne siini v8imsus ja suurem vooluedastus seadmesse, et tulla paremini toime suure voolutarbega seadmetega.
Uued toitehalduse funktsioonid

Téaielik dupleks-andmeedastus ja uute edastustilpide tugi

Tagasiulatuv Uhilduvus USB 2.0-ga

Uued lidesed ja kaabel

Jargmised teemad kasitlevad mdningaid sageli esitatavaid kusimusi USB 3.0 / USB 3.1 1. pdlvkonna kohta.

SUPERSPEED
S uUsE>
e

Kiirus

Praegu mééaratlevad USB 3.0 / USB 3.1 1. p&lvkonna tehnilised naitajad 3 kiirusereziimi. Need on Super-Speed, Hi-Speed ja Full-Speed. Uue

reziimi SuperSpeed edastuskiirus on 4,8 Gb/s. Kuigi tehnilistes naitajates on séilinud reziimid Hi-Speed ja Full-Speed USB, mida tuntakse
kui USB 2.0 ja 1.1, toimivad aeglasemad reziimid endiselt kiirusega 480 Mb/s ja 12 Mb/s ning neid hoitakse tagasiulatuva Uhildumise
séilitamiseks.

USB 3.0 7/ USB 3.1 1. pdlvkond saavutab allpool nimetatud tehniliste muudatustega palju parema joudluse.

Taiendav fuusiline siin, mis on lisatud paralleelselt olemasoleva siiniga USB 2.0 (vt allolevat pilti).

USB 2.0-1 oli varem neli juhet (toide, maandus ja paar diferentsiaalandmete jaoks); USB 3.0 / USB 3.11. pdlvkond lisab veel neli — kaks

paari diferentsiaalsignaali (vastuvotu ja edastuse) jaoks, nii et kokku on lidestes ja juhtmes kaheksa Uhendust.
USB 3.0 7/ USB 3.1 1. pdlvkond kasutab kahesuunalist andmeliidest, mitte USB 2.0 pool-dupleksstisteemi. See suurendab teoreetilist
l&bilaskevoimet 10-kordselt.

Tehnoloogia ja komponendid
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Gnd USB3 contacts

High speed USB2 contacts
differential pair

Arvestades jérjest suurenevaid ndudmisi andmeedastusele korge eraldusvdimega videosisu, terabaidiste maluseadmete, suure megapikslite
arvuga digitaalkaamerate jne tdttu, ei pruugi USB 2.0 piisavalt kiire olla. Lisaks sellele ei suuda Ukski USB 2.0 Uhendus teoreetilisele
maksimaalsele labilaskevdimele 480 Mb/s lahedalegi jduda, edastades andmeid kiirusega ligikaudu 320 Mb/s (40 MB/s) — see on tegelik
reaalse maailma maksimum. Samamoodi ei saavuta USB 3.0 / USB 3.11. pdlvkonna thendused kunagi 4,8 Gb/s. Tden&oliselt ndeme
reaalse maailma maksimumkiirust 400 MB/s. Selle kiirusega on USB 3.0 / USB 3.11. pdlvkond USB 2.0-ga vérreldes 10-kordne edasiminek.

Kasutusviisid

USB 3.0 / USB 3.1 1. pdlvkond rajab teid ja avab seadmete jaoks véimalusi pakkuda paremat Uldist kogemust. Kui varem oli USB-video
vaevalt talutav (nii maksimaalse eraldusvoéime, latentsuse kui ka videotihenduse vaatepunktist), on lihtne kujutleda, et kui l&bilaskevdime
suureneb 5-10 korda, peaksid USB-lahendused ka sama palju paremini toimima. Uhe Gihendusega DVI nduab peaaegu 2 Gb/s suurust
labilaskevoimet. Kui 480 Mb/s oli piirav, siis 5 Gb/s on rohkem kui paljulubav. Lubatud kiirusega 4,8 Gb/s leiab see standard tee
toodetesse, mis varem ei olnud USB kasutusala, naiteks vélistesse RAID-salvestusslisteemidesse.

Allpool on loetletud osad saadaolevad SuperSpeed USB 3.0 / USB 3.1 1. pdlvkonna tooted.

Valised lauaarvuti USB 3.0 / USB 3.1 1. pélvkonna kdvakettad
Kaasaskantavad USB 3.0 / USB 3.1 1. p&lvkonna kdvakettad
USB 3.0 / USB 3.11. p&lvkonna draividokid ja adaptrid

USB 3.0 /7 USB 3.11. pdlvkonna méaluseadmed ja lugerid

USB 3.0 / USB 3.11. pdlvkonna kovakettad

USB 3.0 / USB 3.11. pdlvkonna RAID-d

Optilised kandjad

Multimeediumiseadmed

Voérgundus

USB 3.0 / USB 3.11. pdlvkonna adapterkaardid ja jagajad

Uhilduvus

Hea uudis on see, et USB 3.0 / USB 3.1 1. pdlvkond on plaanitud algusest peale rahulikult USB 2.0-ga koos eksisteerima. Kdigepealt: samas
kui USB 3.0 /7 USB 3.1 1. pdlvkond méaaratleb uued flisilised Uhendused ja seega kasutavad uued kaablid &ra uue protokolli suurema kiiruse
vBimalusi, jaab lides ise samasuguseks kandiliseks nelja USB 2.0 kontaktiga seadmeks tépselt samas kohas, kus varem. USB 3.0 / USB 3.1
1. pdlvkonna kaablitel on viis uut Ghendust eraldi vastuvdetud ja edastatud andmete kandmiseks ning need on Uhenduses ainult siis, kui
need on Uhendatud dige SuperSpeed USB Uhenduse kaudu.

C-tiiiipi USB

C-thupi USB on uus fudsiline lides. Liides ise toetab erinevaid pdnevaid uusi USB-standardeid, naditeks USB 3.1ja USB toitega varustamine
(USB PD).
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Alternatiivne reziim

C-tlupi USB on uus vaga véikese suurusega lidesestandard. See on umbes kolmandik vana A-tttpi USB kontakti suurusest. See on Uhe
lidese standard, mida peaks suutma kasutada iga seade. C-tUtpi USB-pordid vdivad ,alternatiivseid reziime* kasutades toetada erinevaid
protokolle, mis vdimaldab teil Uhest ja samast USB-pordist erinevate adapterite abil valjutada HDMI-, VGA-, DisplayPort- véi muud taupi
Uhendusi.

USB toitega varustamine

USB PD spetsifikatsioon on pdimunud C-tiupi USB-ga. Praegu kasutavad nutitelefonid, tahvelarvutid ning muud mobiilseadmed
laadimiseks tihti USB-Uhendust. USB 2.0 Ghendus annab kuni 2,5 vatti v8imsust, mis laeb teie telefoni, ent mitte enamat. Sulearvutil v3ib
naiteks vaja minna kuni 60 vatti. USB toitega varustamise spetsifikatsioon tdiendab seda véimalust kuni 100 vatini. See on kahesuunaline, et
seade saaks toidet nii saada kui ka saada. Toidet saab edastada samal ajal, kui seade kannab Uhenduses andmeid Ule.

See vdib tdhendada omandidigusega kaitstud sulearvuti laadimiskaablite I6ppu, sest kogu laadimine toimub standardse USB-Uhenduse
kaudu. Tanasest saab sUlearvutit laadida sama teisaldatava akukomplektiga, millega te laete ka nutitelefoni ning teisi kaasaskantavaid
seadmeid. Siduge stlearvuti toitekaabliga Uhendatud valise monitoriga ja see laeb teie siilearvutit, kui te kasutate seda valise monitorina —
seda koike Uhe véikse C-tlupi USB liidese kaudu. Selle rakendamiseks peavad seade ja kaabel toetama USB toitega varustamist. C-tudpi
USB liidese olemasolu ei tdhenda veel, et neil see on.

C-tuupi USB ja USB 3.1

USB 3.1 on uus USB-standard. Pordi USB 3 teoreetiline laineala on 5 Gbit/s, samas kui pordi USB 3.1 puhul on see 10 Gbit/s. Seda laineala
on kaks korda enam ning kiirust sama palju, kui esimese poélvkonna Thunderbolti lidesel. C-ttlpi USB pole sama, mis USB 3.1. C-ttupi USB
on koigest lidese kuju ja aluseks olevaks tehnoloogiaks voib olla USB 2 v&i USB 3.0. Nokia N1 Androidi tahvelarvuti kasutab C-taupi USB
lidest, ent selle all peitub USB 2.0, mitte 3.0. Need tehnoloogiad on siiski tihedalt seotud.

Malukaardilugerid
®

MARKUS: Malukaardiluger on kaasaskantavate siisteemide korral emaplaadile integreeritud. Riistvara rikete v&i lugeri
talitlushdirete korral vahetage emaplaat.

Mélukaardiluger laiendab kaasaskantavate stisteemide kasulikkust ja funktsionaalsust, eriti kui seda kasutatakse koos teiste seadmetega,
nagu digitaalkaamerad, kaasaskantavad MP3-mangijad ja pihuseadmed. K&ik need seadmed kasutavad andmete salvestamiseks mélukaardi
vormi. Mélukaardilugerid vdimaldavad andmeid nende seadmete vahel hdlpsalt edastada.

Transcend &

=

Praegu on saadaval mitut erinevat tUtpi andmekandjaid v3i mélukaarte. Allpool on loetelu erinevatest kaartidest, mis todtavad
malukaardilugeris.

SD-kaardi luger

Maélupulk

Secure Digital (SD)

Secure Digital High Capacity (SDHC)
Secure Digital eXtended Capacity (SDXC)

DoorN =
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Tarkvara ja torkeotsing

Windowsi draiverite allalaadimine

1. Lulitage tahvelarvutilauaarvutisilearvuti sisse.

2. Avage veebiaadress Dell.com/support.

3. Kidpsake linki Product Support (Tugiteenused), sisestage oma tahvelarvutilauaarvutisilearvuti hooldussilt ja kidpsake nuppu Esita.

@ MARKUS: Kui teil pole hooldussilti, kasutage automaattuvastuse funktsiooni véi otsige loendist iiles
tahvelarvutilauaarvutisiilearvuti mudel.

Kidpsake linki Drivers and Downloads (Draiverid ja allalaadimine).

Valige tahvelarvutisselauaarvutissesulearvutisse installitud operatsioonististeem.

Kerige lehte allapoole ja valige installimiseks draiver.

Kldpsake draiveri tahvelarvutisselauaarvutissesUlearvutisse allalaadimiseks valikut Laadi fail alla.

Parast allalaadimise I8ppu navigeerige kausta, kuhu draiveri faili salvestasite.

©® NN

Tehke draiverifaili ikoonil topeltkldps ja jargige ekraanil olevaid juhiseid.

Dell Command Configure

Dell Command | Configure on tarkvarapaketi pakkumine, mis sisaldab konfigureerimisvéimalust arikliendi platvormidele. See toode
koosneb kasurealidesest (CLI) ja graafilisest kasutajaliidesest (GUI) erinevate BIOS-i funktsioonide konfigureerimiseks. Voite kasutada
rakendust Command | Configure Microsoft Windowsi eelinstallikeskkonnas (Windows PE), Windows 7, Windows 8 ja Windows 8.1,
Windows 10 operatsiooniststeemides ja Red Hat Enterprise Linuxi keskkondades.

Mida on uut rakenduses Dell Command | Configure

Rakenduse Dell Command | Configure uute funktsioonide hulgas on:

Rakenduse Dell Client Configuration Toolkit (CCTK) uus tootenimi on Dell Command | Configure (DCC).
Uus kasutajaliides.

Operatsioonististeemi Red Hat Enterprise Linux 7.0 kliendiversiooni (64-bitine) tugi.

Kliendiplatvormide x6 tugi

Toojaamade Dell Precision taiustatud ststeemihalduse Advanced System Management (ASM) 2.0 tugi™ jahutussondide mittekriitiliste
Ulemise lavivaartuste médramiseks.

Taiendavate argumentide toetamine: ventilaatori kiruse medium_high ja medium_low konfigureerimiseks, kasutades valikut --
fanspeed.

Jargmiste BIOS-i valikute tugi:

--backcamera.

--fnlock

--fnlockmode

--gpsradio
--keyboardbacklightonacpower
--rearusb

--sideusb

--unmanagednic

Toetatud platvormid

Toetatud ariklientide platvormid on jargmised.

Latitude™

OptiPlex™

Dell Precision Workstation Mobile
Dell Precision Workstation

@ MARKUS: Dell Command | Configure ei ole ostmisel kliendi jaoks enne laaditud. Kliendid saavad tarkvara alla laadida Delli
tugiteenuste veebisaidilt.
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Rakenduse Command | Configure graafiline kasutajaliides

Rakenduse Dell Command | Configure graafiline kasutajalides (Command | Configure GUI) kuvab k&ik BIOS-i konfiguratsioonid, mida
toetab Command | Configure. GUI abil saate teha jargmisi Ulesandeid.

Luua Kkliendististeemidele BIOS-i konfiguratsioon

Valideerida BIOS-i konfiguratsiooni hostiststeemi BIOS-i konfiguratsiooni suhtes

Eksportida kohandatud BIOS-i konfiguratsioonid konfiguratsioonifailina (.ini/.cctk), iseseisva taitmisfailina (SCE), kestaskriptina voi
aruandena

®| MARKUS: Konfiguratsiooni rakendamiseks kisurealiidese abil (CLI) kiivitage vajalik fail (.ini, .cctk vai sce).

Juurdepaas rakendusele Command | Configure Windowsi siisteemist

Kldpsake Start > Kdik programmid > Dell > Command | Configure > Command Configure Command Wizard.

@ Command | Configure

Create Multiplatform Package

Settings for all possible platforms Create Multi p latform Pac kag e
Configure a generic ini for all systems

Create Local System Package

Settings from the curmrent system View: | Basic - & Validate (7 Edit Enter Text Here Q

Open a Saved Package Category Name Value to Set | Apply Settings = Description
Use settings from a previously saved settings . ” o s
Advanced System... advsm Mot Specified Command Configure advsm displays a
Package History Boot Management adddevice Not Specified Adds the specified device to the boot c
View history of created packages
EBoot Management forcepxe MNot Specified Enables or disables FXE as the first boc
Boot Management wakeonlanbootovwrd Mot Specified Enables or disables the wake on lan bo
Boot Management bootorder Mot Specified Command Configure bootorder or Co
Boot Management bootseqset Mot Specified Sets the Initial Program Load (IPL) devis
Configuration adjcacheprefetch Mot Specified Enables or disables adjacent cache line
Configuration propowntag Not Specified Sets the property ownership tag to the

REPORT

Juurdepads rakenduse Command | Configure Linuxi siisteemist
Liikuge kataloogi /opt/Dell/toolkit/bin.

Rakenduse Command | Configure failid ja kaustad
Jérgnevas tabelis on esitatud rakenduse Command | Configure failid ja kaustad Windowsi sUsteemis.

Tabel 7. Failide ja kaustade konfigureerimine

Failid/kaustad Kirjeldus

Command | Configure Command  V&imaldab juurdepadsu rakenduse Command | Configure kasuviibale.
Prompt

Konfiguratsiooniviisard Véimaldab juurdepaasu rakenduse Command | Configure graafilisele kasutajalidesele.

Command | Configure WINPE Voimaldab juurdepaasu Windowsi PE skriptidele, et luua buuditav tdmmis. Lisateabe saamiseks
vaadake rakenduse Dell Command | Configure installijuhendit.
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Failid/kaustad Kirjeldus

Desinstallimine Desinstallib rakenduse Command | Configure.

Kasutusjuhend veebis Véimaldab juurdepaasu rakenduse Command | Configure veebidokumentatsioonile.

Rakenduse Command | Configure graafilise kasutajaliidese kaivitamine
®| MARKUS: Rakenduse Command | Configure graafilist kasutajaliidest toetatakse ainult Windowsi operatsioonisiisteemis.

Graafilise kasutajaliidese kaivitamiseks kldpsake Start > Koik programmid > Dell > Command Configure > Configuration Wizard voi
topeltkldpsake tdolaual asuvat Delli konfiguratsiooniviisardit. IImub jargmine ekraan.

@ Command | Configure

Create Multiplatform Package
Settings for all possible platforms Create Multi platform Package

Configure a generic ini for all systems
Create Local System Package
Settings from the cumrent system View: |Basic - (& Validate (7 Edit Enter Text Here Q

Open a Saved Package Category Name Value to Set | Apply Settings = Description
Use settings from a previously saved settings . ” o s
Advanced System... advsm Mot Specified Command Configure advsm displays a
Package History Boot Management adddevice Mot Specified Adds the specified device to the boot c
View history of created packages
EBoot Management forcepxe MNot Specified Enables or disables FXE as the first boc
Boot Management wakeonlanbootovrd  Not Specified Enables or disables the wake on lan bo
Boot Management bootorder Mot Specified Command Configure bootorder or Co
Boot Management ootsegset Not Specified Sets the Initial Program Load (IPL) devis
Configuration adjcacheprefetch Mot Specified Enables or disables adjacent cache line
Configuration propowntag Not Specified Sets the property ownership tag to the

REPORT

Kasurealiides

See peatlkk annab Ulevaate kasurealiidese (CLI) utiliidist. Siin selgitatakse, kuidas kéivitada kaske, ja kirjeldatakse klientide slUsteemides
BIOS-i seadete konfigureerimiseks kasutatavate késureasuvandite slintaksi Uksikasju.

Rakenduse Command | Configure Commands kaivitamine

Rakendust Command | Configure commands saate kéivitada kahel viisil:

kasuviiba abil
buuditava tdmmise abil
Kasuviip
Rakenduse Command | Configure commands kaivitamiseks tehke jargmist.

1. Kidpsake Start - Koik programmid - Dell > Command Configure - Command Configure kasuviip.
2. Olenevalt operatsioonististeemi arhitektuurist likuge kataloogi x86 vai x86_64.
3. Kaivitage rakendus Command | Configure commands.

Buuditav tommis

Rakenduse Command | Configure commands kaivitamiseks tehke jargmist.
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1. Kopeerige Dell Command | Configure koos rahvusvahelise standardiorganisatsiooni (ISO) tdmmisega CD-plaadile. Lisateabe saamiseks
vt rakenduse Dell Command | Configure installijuhiseid.

2. Kaivitage CD-It sisteem, mida soovite konfigureerida.
Navigeerige kataloogi Command Configure\x86 v&i Command Configure\x86_64.
4. Kaivitage rakendus Command | Configure commands.

o

Arvuti valjalulitamine

Windowsi arvutitahvli tahvli- valja lulitamine

: Andmete kaotsimineku valtimiseks salvestage ja sulgege enne arvuti véljaliilitamist kdik avatud failid
ning sulgege avatud programmid v6i eemaldage kiilgkate..

1. Kidpsake v&i puudutage E

I
2. Klidpsake v&i puudutage O ja seejarel kldpsake voi puudutage nuppu Shut down (Lilita vélja).

@ MARKUS: Veenduge, et arvuti ja kdik iihendatud seadmed oleksid vilja liilitatud. Kui arvuti ja iihendatud seadmed ei
lilitunud operatsioonisiisteemi viljaliilitamisel automaatselt vilja, siis hoidke nende viljaliilitamiseks toitenuppu
ligikaudu 6 sekundit all.
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Susteemi peamised komponendid
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Tagakaas
Aku
Pooljuhtketas
Puuteplaat
alalisvoolusisendi kaabel
Emaplaat
Kolarid
Randmetugi
Ekraanikoost
. Sisend-valjund kaart
WLAN-kaart
. Malumoodul
. Nodppatarei
. Ststeemi ventilaator
15. Jahutusradiaator

©ENDOTA NN

-~ 2 A A
NOWDN—=O

@ MARKUS: Ostetud siisteemi algse konfiguratsiooni komponentide loendi ja komponentide osade numbrid saate Dellilt.
Need osad on saadaval kliendi ostetud garantii ulatuse kohaselt. Teabe saamiseks ostmisvdimaluste kohta pé6rduge Delli
miiligiesindaja poole.

28 Siisteemi peamised komponendid



Lahtivotmine ja uuesti kokkupanemine

microSD-kaart

MicroSD-kaardi paigaldamine

Libistage microSD-kaarti pessa, kuni see paika lukustub.

MicroSD-kaardi eemaldamine

1. Vajutage microSD-kaardile, et see arvutist vélja votta.

C S ‘? O

2. Eemaldage microSD-kaart arvutist.

Tagakaas

Tagakaane eemaldamine

1. Jargige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist.
2. Eemaldage:
a) microSD-kaart
3. Keerake lahti kimme M2,5 x L8,0 kinnituskruvi, mis kinnitavad tagakaane arvuti kiilge.
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B. Tostke tagakaas Ules ja arvuti kiljest ara.
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Tagakaane paigaldamine

1. Joondage tagakaas ja asetage see arvutile.
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2. Suruge tagakaane servi, kuni kaas klépsab paika.

3. Pingutage kimmet M2,5 x 18,0 kinnituskruvi, et kinnitada tagakaas arvuti kulge.

32 Lahtivotmine ja uuesti kokkupanemine



4. Paigaldage:
a) microSD-kaart

5. Jargige protseduuri jaotises Parast arvuti sees toimetamist.

Malumoodul

Malumooduli eemaldamine

1. Jérgige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist.
2. Eemaldage:
a) microSD-kaart
b) tagakaas
3. Eemaldage akukaabel emaplaadi Uhendusest.
4. Kangutage méalumooduli sulgurid lahti [1].

5. Tostke malumoodul Ules ja eemaldage emaplaadi kuljest [2].

Lahtivotmine ja uuesti kokkupanemine
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Malumooduli paigaldamine

1. Sisestage malumoodul terava nurga all emaplaadi [1] lidesesse.
2. Lukake ettevaatlikult malumoodulit, kuni sulgurid paika [2] kiGpsavad.

3. Uhendage akukaabel emaplaadil olevasse ihenduspessa.
4. Paigaldage:
a) tagakaas
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b) microSD-kaart

B. Jargige protseduuri jaotises Parast arvuti sees toimetamist.

WLAN-kaart

WLAN-kaardi eemaldamine

Jérgige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist.
Eemaldage:

a) microSD-kaart
b) tagakaas

Eemaldage akukaabel emaplaadi Uhendusest.

Eemaldage Uks M2,0 x 3,0 kruvi, mis hoiab WLAN-i metallklambrit arvuti [1] kiljes, seejérel tdstke metallklamber Ules ja eemaldage see
WLAN-kaardilt [2].

Uhendage kaks antennikaablit [3] lahti ja eemaldage WLAN-kaart emaplaadi M.2 [4] lidesest.

WLAN-kaardi paigaldamine

N N

Sisestage WLAN-kaart emaplaadil olevasse M.2 pistmikku [1].

Uhendage kaks antennikaablit WLAN-kaardile [2].

Pange metallklamber WLAN-kaardile tagasi [3].

Pingutage M2,0 x 3,0 kruvi, mis kinnitab WLAN-kaardi ja klambri emaplaadile [4].
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5. Uhendage akukaabel emaplaadil olevasse lhenduspessa.
6. Paigaldage:

a) tagakaas
b) microSD-kaart

7. Jargige protseduuri jaotises Parast arvuti sees toimetamist.

Nooppatarei

Nooppatarei eemaldamine

1. Jargige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist.
2. Eemaldage:
a) microSD-kaart
b) tagakaas
3. Eemaldage akukaabel emaplaadi Uhendusest.
4. : Enne né6ppatarei eemaldamist varundage andmed. N66ppatarei eemaldamine ldhtestatab BIOS-i ja
see voib pohjustada alglaadimise torkeid, POST-i puudumist v6i véimalikku andmekadu.

Eemaldage akukaabel emaplaadil olevast pesast [1].
5. Tostke nddppatarei Ules ja eemaldage ststeemi kuljest [2].

@ MARKUS: Nooppatareil on kasutatud tugevat liimi, mistottu selle eemaldamiseks randmetoelt on vaja natuke jéudu
kasutada.
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Nooppatarei paigaldamine

1. Sisestage ndoppatarei ststeemi [1].
2. Uhendage nddppatarei kaabel emaplaadi [2] lidesesse.

3. Uhendage akukaabel emaplaadil olevasse ihenduspessa.
4. Paigaldage:
a) tagakaas
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b) microSD-kaart
B. Jargige protseduuri jaotises Parast arvuti sees toimetamist.

Pooljuhtketas (SSD)
SSD klamber

SSD-klambri eemaldamine
1. @

MARKUS: Siisteemi on vdimalik sobitada kahe kujuga SSD-/eMMC-kaarte (M.2 2242 ja M.2 2230). See saavutatakse
ekstenderi eemaldamise, imberpddramise ja randmetoele margitud teise asukohta imberpaigaldamise teel.

Jargige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist.
2. Eemaldage:
a) microSD-kaart
b) tagakaas
Eemaldage akukaabel emaplaadi Uhendusest.
Eemaldage SSD
Eemaldage kaks M2,0 x 3,0 kruvi, mis kinnitavad SSD-klambri randmetoele [1].
Eemaldage SSD-klamber randmetoelt [2].

o o &Mool

Joonis 11. M.2 2230 SSD

SSD-klambri paigaldamine

1. Paigaldage SSD-klamber randmetoele [1].
2. Paigaldage kaks M2,0 x 3,0 kruvi, mis kinnitavad SSD-klambri randmetoele [2].
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Joonis 12. M.2 2230 SSD

Paigaldage SSD.

Uhendage akukaabel emaplaadil olevasse tihenduspessa.
Paigaldage:

a) tagakaas

b) microSD-kaart

. Jargige protseduuri jaotises Parast arvuti sees toimetamist.

Kélarid

Kolarite eemaldamine

Jérgige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist.
Eemaldage:

a) microSD-kaart

b) tagakaas

Eemaldage akukaabel emaplaadi Uhendusest.

Eemaldage kdlari kaabel emaplaadi pistmikust [1] ja tdstke see kaablikanalist vélja [2].
Eemaldage kélari kaabel marsruutimiskanalist [3] piki randmetoel oleva puuteplaadi alumist osa.
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6. Eemaldage kolarid koos kaabliga arvutist.

Kolarite paigaldamine

1. Asetage kdlarid arvutis olevatesse pesadesse.

40 Lahtivotmine ja uuesti kokkupanemine



2. Suunake kolari kaabel labi marsruutimiskanali piki randmetoe [1] puuteplaadi alumist osa.
3. Juhtige ja kinnitage kolari kaabel kaablikanalisse [2] ja Uhendage kaabel emaplaadi pistmikku [3].

4, Uhendage akukaabel emaplaadil olevasse (ihenduspessa.
5. Paigaldage:
a) tagakaas
b) microSD-kaart
6. Jargige protseduuri jaotises Parast arvuti sees toimetamist.
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Susteemi ventilaator

Susteemi ventilaatori eemaldamine

1. Jargige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist.
2. Eemaldage:

a) microSD-kaart
b) tagakaas

3. Eemaldage akukaabel.
4. Témmake WLAN-i antennikaabel ventilaatori korpuse juures olevast haagist valja [1].
B. Votke slsteemi ventilaatori pistmik emaplaadi kiljest ara [2].

6. Eemaldage kaks M2,0 x 3,0 kruvi [1], mis hoiavad ststeemi ventilaatorit randmetoe kuljes.
7. Tostke sUsteemi ventilaator randmetoelt &ra [2].
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Susteemi ventilaatori paigaldamine

1. Asetage ststeemi ventilaator randmetoele [1].
2. Paigaldage kaks M2,0 x 3,0 kruvi [2], et kinnitada sUsteemi ventilaator randmetoele.

3. Uhendage ventilaatori kaabel emaplaadile [1].
4. Suunake WLAN-i antennikaabel piki ventilaatori korpust emaplaadil olevasse haaki [2].
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5. Uhendage akukaabel uuesti.
6. Paigaldage:

a) tagakaas
b) microSD-kaart
7. Jargige protseduuri jaotises Parast arvuti sees toimetamist.

Aku

Aku eemaldamine

1. Jargige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist.
2. Eemaldage:
a) microSD-kaart
b) tagakaas
3. Tommake &ra kleeplint [1] ja Uhendage aku kaabel emaplaadilt lahti [2].
4. Toémmake dra malumooduli klambri kleeplint [3] ja eemaldage aku kaabel.
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B. Eemaldage M2,0 x 3,0 kruvi [1] ja aku kinnitusklamber [2].

@ MARKUS: Siin toimingus niidatakse 3-kambrilise 42 WHr aku eemaldamist. 4-elemendiline 56 WHr aku on veidi
suurem ja kinnitub randmetoele.

6. Eemaldage kaks M2,0 x 3,0 kruvi [3] ja eraldage aku tugiklamber [4] randmetoelt.

7. Tostke aku arvuti kuljest ara.
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8. Toémmake kleeplint dra [1] ja Uhendae aku kaabel akust lahti [2].

Aku paigaldamine

1. Uhendage aku kaabel akuga [1] ja kinnitage see kleeplindi abil [2].
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MARKUS: See protseduur illustreerib 3-elemendilist 42 WHr akut, 4-elemendilise 56 WHr aku kinnitid on veidi
suuremad ja selle kinnituspunktid randmetoel on erinevad.

2.@

Sisestage aku arvutis olevasse pessa [1] ning joondage aku ja randmetoel olev kruviauk [2].

2,

3. Paigaldage aku tugiklamber [1] ja kaks M2,0 x 3,0 kruvi, mis kinnitavad aku randmetoele [2].
4. Paigaldage aku [3] ja Uks M2,0 x 3,0 kruvi, et kinnitada aku [4] randmetoele.
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5. Uhendage aku kaabel emaplaadiga [1] ja kinnitage see kleeplindi abil [2].
6. Suunake aku kaabel piki malumooduli klambrit ja kinnitage see kleeplindi abil [3].

7. Paigaldage:
a) tagakaas
b) microSD-kaart
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8. Jargige protseduuri jaotises Parast arvuti sees toimetamist.

Klaviatuur

Klaviatuuri eemaldamine

1. Jargige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist.
2. Eemaldage:
a) microSD-kaart
b) tagakaas
c) aku
3. Uhendage klaviatuuri kaabel emaplaadi kiljest lahti [1].
4. Hoidke randmetoest kindlalt kilgedelt kinni, likates seda samal ajal plastvarda abil vabastusavadesse [2].

@l MARKUS: Klaviatuuri viljatdmbamiseks kahest vabastusavast on vaja veidi jdudu kasutada. Olge ettevaatlik.

B. Kangutage klaviatuuri alumine serv ettevaatlikult arvuti kuljest lahti.
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6. Eemaldage klaviatuuri kaabel ettevaatlikult klaviatuuri alt.
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@l MARKUS: Enne edasi tegutsemist eemaldage klaviatuuri kaabel puuteplaadi klambrilt.

7. LUkake klaviatuuri puuteplaadi suunas [1] ja t&stke see Ules [2], et see arvuti kiljest &ra votta.

Lahtivotmine ja uuesti kokkupanemine 51



Klaviatuuri paigaldamine

1. Paigaldage klaviatuur arvutisse [1] ja libistage kinnitussakid randmetoe [2] avadesse.

@ MARKUS: Klaviatuuri kaabel tuleb sisestada pistmikuga paralleelselt.

@ MARKUS: Enne kaabli sisestamist eemaldage klaviatuurilt kleepumist takistav paberitiikk.

@ MARKUS: Kui kaabel on sisestatud, peab arvutis tegutseja hoidma kaablit vasaku ja vajutama sulgurit parema kiega,
et viltida kaabli lahtitulekut.
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2. LUkake klaviatuuri kaabel sisse ja suunake see piki puuteplaadi klambrit.
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3. Vajutage Klaviatuuri, kuni see kldpsuga kinnitub.
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4. Sisestage klaviatuuri kaabel emaplaadil olevasse pistmikku.

5. Paigaldage:
a) aku
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b) tagakaas
c) microSD-kaart

6. Jargige protseduuri jaotises Parast arvuti sees toimetamist.

Puuteplaat

Puuteplaadi eemaldamine

1. Jérgige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist.
2. Eemaldage:
a) microSD-kaart
b) tagakaas
c) aku
3. Avage sulgur ja Ghendage puuteplaadi kaabel emaplaadilt lahti [1].
4. Eemaldage kleeplint [2, 3, 4], mis kinnitab puuteplaadi raami kulge.

B. Eemaldage kolm M2,0 x 3,0 kruvi [1], mis kinnitavad metallklambri arvuti puuteplaadile.
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6. Tommake kleeplint puuteplaadilt &ra.

7. Eemaldage M2,0 x 3,0 kruvid (suure peaga) [1], mis kinniravad puuteplaadi slsteemile, seejérel tdstke puuteplaat slsteemist vélja [2].
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Puuteplaadi paigaldamine

1.

58

Paigaldage puuteplaadi FFC-kaabel puuteplaadi moodulil [1] olevasse pessa ja sulgege sulgur [2] selle kinnitamiseks.
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3. Kinnitage puuteplaat teibittki abil.
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4. Kinnitage alumine klamber [1], mis hoiab puuteplaati arvuti kiljes.
B. Paigaldage kolm M2,0 x 3,0 kruvi [2], mis kinnitavad puuteplaadi sisteemi kilge.

6. Kinnitage teibid [1, 2, 3] puuteplaadile ja Uhendage puuteplaadi kaabel [4] emaplaadi lidesesse.
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7. Paigaldage:
a) aku
b) tagakaas
c) microSD-kaart
8. Jargige protseduuri jaotises Parast arvuti sees toimetamist.

Sisend-/valjundkaart

Sisend-valjundkaardi eemaldamine

1. @l MARKUS: Toitenupp asub sellel triikkplaadil.

Jargige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist.
2. Eemaldage:
a) microSD-kaart
b) tagakaas
c) aku
3. Eemaldage sisend-véljundkaardi kaabel emaplaadil olevast pesast.
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B. Eemaldage kaks M2,0 x 3,0 (Uks tavaline, Uks suure peaga) kruvi, mis kinnitavad sisend-véljund kaardi randmetoele [1].
6. Tostke sisend-valjundkaart Ules ja eemaldage see arvuti kuljest [2].
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Sisend-valjundkaardi paigaldamine

1. Paigaldage FFC-kaabel sisend-valjundkaardile [1] ja sulgege sulgur [2].

2. Asetage sisend-véljundkaart oma kohale arvutis [1] ja pingutage kahte M2,0 x 3,0 kruvi, et kinnitada sisend-valjundkaart emaplaadile
(2]
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4. Paigaldage:

a) aku
b) tagakaas
c) microSD-kaart

B. Jargige protseduuri jaotises Parast arvuti sees toimetamist.
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Alalisvoolusisendi kaabel

Alalisvoolusisendi kaabli eemaldamine

1. Jargige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist.
2. Eemaldage:

a) microSD-kaart
b) tagakaas
c) aku

Eemaldage alalisvoolusisendi kaabel emaplaadil olevast pesast [1].

Podrake emaplaadi C-ttlpi USB pordil olev metallklamber mber [3].
Tostke alalisvoolusisendi port arvuti kuljest &ra [4].

(SIS IFN Y

Alalisvoolusisendi kaabli paigaldamine

Paigaldage alalisvoolu sisendport arvuti kilge, joondades selle korpuse [1] sdlkudega.

Veenduge, et metallklamber asetseks USB-tuupi C-pordil, joondades selle emaplaadi kruviaukudega [2].
Pingutage M2,0 x 4,0 kruvi ja M2,0 x 2,0 kruvi, et kinnitada alalisvoolusisend emaplaadile ja randmetoele [3].
Uhendage alalisvoolusisendi kaabel emaplaadile [4].

FNE NN
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Eemaldage ks M2,0 x 4,0 kruvi ja Uks M2,0 x 2,0 kruvi, mis kinnitavad alalisvoolusisendi pordi randmetoele ja emaplaadile [2].
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5. Paigaldage:
a) aku
b) tagakaas
c) microSD-kaart

6. Jargige protseduuri jaotises Parast arvuti sees toimetamist.

Jahutusradiaator

Jahutusradiaatori eemaldamine

1. Jérgige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist.
2. Eemaldage:

a) microSD-kaart
b) tagakaas
c) aku

@l MARKUS: Jargige kruvide keeramisel diagonaalset jirjekorda.

Keerake lahti neli M2,5 x 2,5 kinnituskruvi, millega jahutusradiaator on arvuti kilge kinnitatud [1].
4. Tostke radiaator arvuti kiljest &ra [2].
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Jahutusradiaatori paigaldamine

1. Sisestage jahutusradiaator arvuti [1] pesasse.
2. Pingutage nelja M2,5 x 2,5 kruvi [2], et kinnitada jahutusradiaator arvuti kilge.

@ MARKUS: Jargige kruvisid kinni keerates diagonaalset mustrit, mis sarnaneb peatiikis Jahutusradiaatori
eemaldamine kirjeldatud mustriga.

3. Paigaldage:

Lahtivotmine ja uuesti kokkupanemine

67



a) aku
b) tagakaas
c) microSD-kaart

4. Jéargige protseduuri jaotises Parast arvuti sees toimetamist.

Ekraanisolm

Ekraanisolme eemaldamine

@l MARKUS: See protsess on mdeldud nii puute- kui ka mittepuute LCD-ekraanide jaoks.

1. Jérgige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist.
2. Eemaldage:
a) microSD-kaart
b) tagakaas
c) aku
d) WLAN-kaart
e) alalisvoolusisendi kaabel
3. Eemaldage kleeplint [1] ja suunake antennikaabel [2] ventilaatori korpuse lahedalt modda.
4. Eemaldage kruvi, mis kinnitab EDP-klambrit [3], ja eemaldage klamber EDP pistmikult emaplaadil [4].
5. Eemaldage EDP kaabel emaplaadilt [5].

6. Eemaldage viis M2,5 x 5,0 kruvi, mis kinnitavad LCD hingesid arvuti kiige.
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7. Avage veidi kaant.

8. Eraldage hinged randmetoelt ja ekraanisdlm arvutist.
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Ekraanisélme paigaldamine

1. Paigaldage ekraanikoost, joondades hingekatted randmetoel.

2. Joondage hinged emaplaadi [1] kurviaukudega ja pingutage viit M2,5 x 5,0 kruvi [2], et kinnitada ekraanikoost arvutile.
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3. Suunake antennikaablit piki ventilaatori korpuse servi [1] ja kasutage tUkki teipi [2], et kinnitada see emaplaadile.
4, Uhendage EDP kaabel [3], asetage EDP-klamber lidesesse [4] ja kinnitage see (ihe kruviga [5] emaplaadile.

5. Paigaldage:
a) alalisvoolusisendi kaabel
b) WLAN-kaart
c) aku
d) tagakaas
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e) microSD-kaart
6. Jargige protseduuri jaotises Parast arvuti sees toimetamist.

Ekraani raam

Ekraani raami eemaldamine

1. Jargige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist.
2. Eemaldage:
a) microSD-kaart
b) tagakaas
c) aku
d) WLAN-kaart
e) alalisvoolusisendi kaabel
f) ekraanikoost
3. Eemaldage kruvikatted [1] ja seejérel kaks M2,0 x 4,0 kruvi, mis kinnitavad raami [2] tagakaanele.

4. L CD-ekraani raami tagakaane kuljest eemaldamiseks kangutage see koigist LCD-ekraani servadest lahti.
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5. Tostke ekraani raami ja eemaldage see ekraanisdlmest.

Ekraani raami paigaldamine

1. Asetage raam eelnevalt LCD-ekraaniga kokkupandud tagakaanele.
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2. Vajutage piki servi, et kinnitada LCD-ekraan raamile.

3. Paigaldage kaks M2,0 x 4,0 kruvi [1], et kinnitada ekraani raam tagakaane klge, ja kinnitage kruvikatted [2].
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4. Paigaldage:
a) ekraanikoost
b) alalisvoolusisendi kaabel
c) WLAN-kaart
d) aku
e) tagakaas
f) microSD-kaart
B. Jargige protseduuri jaotises Parast arvuti sees toimetamist.

Kaamera- ja mikrofonimoodul

Kaamera- ja mikrofonimooduli eemaldamine

1. Jargige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist.
2. Eemaldage:

a) microSD-kaart

b) tagakaas

c) aku

d) WLAN-kaart

e) alalisvoolusisendi kaabel

f) ekraanikoost

g) ekraani raam

3. Unhendage EDP kaabel mikrofoni- ja kaameramooduli klljest lahti [1].
4. Todstke mikrofoni- ja kaameramoodul ekraanisdlmelt &ara [2].

Lahtivotmine ja uuesti kokkupanemine 75



B. Jargige protseduuri jaotises Parast arvuti sees toimetamist.

Kaamera- ja mikrofonimooduli paigaldamine

1. Joondage ning asetage kaamera- ja mikrofonimoodul LCD tagakaane koostule [1].
2. Uhendage EDP kaabel kaamera- ja mikrofonimooduliga [2].

8. Paigaldage:
a) ekraani raam
b) ekraanikoost
¢) alalisvoolusisendi kaabel
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d)
e)
f)
9)

4. Jargige protseduuri jaotises Parast arvuti sees toimetamist.

WLAN-kaart
aku

tagakaas
microSD-kaart

LCD-ekraan

LCD-ekraani eemaldamine

1. Jargige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist.

2. Eemaldage:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)

microSD-kaart
tagakaas

aku

WLAN-kaart
alalisvoolusisendi kaabel
ekraanikoost
LCD-ekraani raam

3. Eemaldage neli M2,0 x 3,0 kruvi [1], mis kinnitavad LCD-ekraani tagakaane kuige, ja keerake see imber [2].

4. Tdmmake EDP-klambirilt kleeplint lahti [1] ja avage sulgur [2], et eemaldada EDP kaabel emaplaadilt [3].

5. Tostke LCD-ekraan Ules ja arvutist vélja [4].
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LCD-ekraani paigaldamine

1. Uhendage eDP-kaabel emaplaadile [1], hoides kaablit, ja sulgege lidese [2] sulgur.

2. Paigaldage pistmikule kleeplint [3], et kinnitada eDP-kaabel LCD-ekraani kilge, ja keerake LCD-ekraan teistpidi Ulejdanud LCD-ekraani
tagakaane osale [4].

3. Joondage LCD-ekraan tagakaanega [1] ja paigaldage neli M2,0 x 3,0 kruvi, et kinnitada LCD-ekraan selle tagakaanele [2].
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4. Paigaldage:
a) ekraani raam
b) ekraanikoost
c) alalisvoolusisendi kaabel
d) WLAN-kaart
e) aku
f) tagakaas
g) microSD-kaart
B. Jargige protseduuri jactises Péarast arvuti sees toimetamist.

Ekraani hinged

Ekraani hingede eemaldamine

1. Jargige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist.
2. Eemaldage:

a) microSD-kaart

b) tagakaas

c) aku

d) WLAN-kaart

e) alalisvoolusisendi kaabel

f) ekraanikoost

g) LCD-ekraani raam

h) LCD-ekraan

3. Eemaldage mélemalt kiljelt kuus M2,5 x 3,5 kruvi, mis kinnitavad hingesid tagakaanele [1].

4. Painutage hingesid, tdstke neid Ulespoole ja seejérel tagakaanelt ara [2].
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Ekraani hingede paigaldamine

1. Painutage hingesid ja paigaldage need LCD tagakaanele [1].
2. Paigaldage kuus M2,5 x 3,5 kruvi, et kinnitada hinged LCD tagakaanele [2].
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3. Paigaldage:

a)
b)
c)
)
e)
f)
9
h)

4. Jéargige protseduuri jaotises Péarast arvuti sees toimetamist.

LCD-ekraan

ekraani raam
ekraanikoost
alalisvoolusisendi kaabel
WLAN-kaart

aku

tagakaas
microSD-kaart

eDP-kaabel

eDP-kaabli eemaldamine

1. Jargige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist.

2. Eemaldage:

a)
b)
c)
d)
e)
f
9
h)
)

microSD-kaart
tagakaas

aku

WLAN-kaart
alalisvoolusisendi kaabel
ekraanikoost
LLCD-ekraani raam
LCD-ekraan

Ekraani hinged
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3. Eemaldage eDP-kaablit tagakaane kiljes hoidev teip [1] ja seejérel metallfoolium [2].

eDP-kaabli paigaldamine

1. Suunake eDP-kaabel piki LCD-ekraani tagakaane servi.
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2. Paigaldage kleeplint, mis kinnitab eDP-kaabli tagakaane kiilge [1], ja metallklamber, mis kinnitab eDP-kaabli LCD-ekraani tagakaane

kilge [2].

3. Paigaldage:

a)
b)
©)
)
e)

f

Ekraani hinged
LCD-ekraan

ekraani raam
ekraanikoost
alalisvoolusisendi kaabel
WLAN-kaart
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g) aku
h) tagakaas
i) microSD-kaart

4. Jéargige protseduuri jaotises Parast arvuti sees toimetamist.

Ekraani tagakaas

1. MARKUS: Parast hingede lahtivétmist jaab teil alles ekraani tagakaas, mis koos antennikaablitega moodustab iihe
tervikliku Uksuse.
Jérgige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist.
2. Eemaldage:

a) microSD-kaart

b) tagakaas

c) aku

d) WLAN-kaart

e) alalisvoolusisendi kaabel
f) ekraanikoost

g) LCD-ekraani raam

h) LCD-ekraan

i) Ekraani hinged

j) eDP-kaabel

3. Paigaldage ekraani tagakaane koost.
4. Paigaldage:

a) eDP-kaabel

b) Ekraani hinged

c) LCD-ekraan

d) ekraaniraam

e) ekraanikoost

f) alalisvoolusisendi kaabel

g) WLAN-kaart

h) aku
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i) tagakaas
j) microSD-kaart
B. Jargige protseduuri jactises Péarast arvuti sees toimetamist.

Emaplaat

Emaplaadi eemaldamine

1. Jérgige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist.
2. Eemaldage:
a) microSD-kaart
b) tagakaas
c) aku
d) WLAN-kaart
e) SSD
f) malumoodul
g) Jjahutusradiaator
h) ventilaator
i) alalisvoolusisend
3. Eemaldage jargmised kaablid ja pistmikud:
a) noodppatarei pistmik [1]
b) sisend-valjundkaardi kaabel [2]
c) kolarikaabli lides [3]
d) puuteplaadi kaabli pistmik [4]
e) klaviatuuri kaabli pistmik[5]

4. Eemaldage Uks kruvi [1], mis kinnitab EDP-klambri emaplaadile.
5. Eemaldage EDP-klamber [2] ja EDP kaabel [3] emaplaadilt.
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6. Eemaldage Uks M2,0 x 4,0 kruvi ja kaks M2,0 x 2,0 (suure peaga) kruvi [1] ning t&stke emaplaati veidi Ules [2].

7. Kallutage emaplaati ja eemaldage see arvutilt.
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Emaplaadi paigaldamine

1. Kallutage emaplaati veidi ja paigaldage see arvutisse.

2. Vajutage emaplaat alla [1] ja paigaldage Uks M2 x L4 kruvi ja kaks M2 x L2 (suure peaga) kruvi [2], et kinnitada see randmetoele.
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3. Uhendage EDP kaabel emaplaadil olevasse pistmikku [1].
4. Joondage ja asetage EDP-klamber lidesesse [2] ning pingutage Uhte kruvi [3], et kinnitada emaplaat arvuti kilge.

5. Uhendage jargmised kaablid ja pistmikud:
a) klaviatuuri kaabli pistmik[1]
b) puuteplaadi kaabli pistmik [2]
c) kolarikaabli lides [3]
d) sisend-valjundkaardi kaabel [4]
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e) noodppatarei pistmik [5]

6. Paigaldage:
a) alalisvoolusisendi kaabel
b) ventilaator
c) jahutusradiaator
d) malumoodul
e) SSD
f) WLAN-kaart
g) aku
h) tagakaas
i) microSD-kaart
7. Jargige protseduuri jactises Péarast arvuti sees toimetamist.

Randmetugi

. @l MARKUS: Parast emaplaadi eemaldamist jaib alles randmetugi, mis moodustab iihe tervikliku iiksuse.

Jargige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist.
2. Eemaldage:

a) microSD-kaart

b) tagakaas

c) aku

d) nooppatarei

e) WLAN-kaart

f) SSD

g) kolarid

h) sisend-valjundkaart

i) klaviatuur

j) puuteplaat

k) ekraanikoost

1) malumoodul

m) jahutusradiaator
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n) ventilaator
0) alalisvoolusisend
p) emaplaat

3. Paigaldage randmetugi.

4. Paigaldage:
a) emaplaat
b) alalisvoolusisendi kaabel
c) ventilaator
d) jahutusradiaator
e) malumoodul
f) ekraanikoost
g) puuteplaat
h) klaviatuur
i) sisend-valjundkaart
j) kolarid
k) SSD
) WLAN-kaart
m) ndoppatarei
n) aku
0) tagakaas
p) microSD-kaart
B. Jargige protseduuri jaotises Parast arvuti sees toimetamist.
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Diagnostika

Selles peatUkis kirjeldatakse Delli slisteemide diagnoosimiseks sisseehitatud térkeotsingu funktsioone. Loetletakse ka abijuhiseid koos iga
diagnostikameetodiga seotud teabega.

Teemad:

Aku olekutuled
Wi-Fi-toitetstkkel
Diagnostika LED-id

M-BIST

Self-Heal (Isehooldus)
BIOS-i taastamine

LCD sisseehitatud enesetest
ePSA-diagnostika

Aku olekutuled

Kui arvuti on Uhendatud pistikupesaga, t66tab aku margutuli jargmiselt.

Vahelduvalt vilkuv Teie sulearvuti killge on kinnitatud autentimata vai iima toeta vahelduvvooluadapter, mis ei ole Delli toodetud.
kollane ja roheline
tuli

Vahelduvalt vilkuv  Ajutine aku toérge vahelduvvooluadapteri olemasolul.
kollane tuli ja piisiv
roheline tuli

Pidevalt vilkuv Fataalne aku tdrge vahelduvvooluadapteri olemasolul.
kollane valgus

Tuli on kustunud  Aku téis laetud reziimis vahelduvvooluadapteri olemasolul.

Roheline tuli péleb Aku laadimisreziimis vahelduvvooluadapteri olemasolul.

Wi-Fi-toitetsukkel

Kui teie arvutil puudub Wi-Fi-Uhenduse probleemide t&ttu ligipaas internetile, voib teha Wi-Fi-toitetsukli toimingu. Jargmine protseduur
annab juhised Wi-Fi-toitetstkli tegemiseks.

MARKUS: Méni internetiteenuse pakkuja ehk ISP (Internet Service Provider) pakub kombineeritud modemi/ruuteri
seadet.

LUlitage arvuti valja.

Lulitage modem vélja.
LUlitage traadita ruuter valja.
Oodake 30 sekundit.
LUlitage traadita ruuter sisse.
Lulitage modem sisse.

NOoO oA oN S

LUlitage arvuti sisse.

Diagnostika LED-id

Piiksukoodide asemel viitab tdrgetele kahevarviline aku laadimise/oleku LED. Konkreetsele vilkuvale mustrile jargneb merevaigukollane ja siis
valge vilkumismuster. Seejarel muster kordub.
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Diagnostika LED-i muster koosneb kahekohalisest arvust, mida kajastab esimene LED-i merevaigukollane vilkumismuster (1 kuni 9), millele
jargneb 1,5-sekundiline paus ja seejérel teine LED-i valge vilkumismuster (1 kuni 9). Sellele jargneb kolmesekundiline paus, kui LED ei pdle,
misjarel muster kordub. Iga LED-tule vilge kestab 1,5 sekundit.

Diagnostika tdrkekoodide esitamise ajal ei lUlitu ststeem vélja.

Diagnostika térkekoodid alistavad alati mis tahes muud LED-i funktsioonid. Né&iteks ei esitata stlearvutite puhul aku tihjakssaamise voi
rikkega seotud koode, samal ajal kui esitatakse diagnostilisi tdrkekoode.

Tabel 8. Diagnostika LED-id

Vilkuv muster  Probleemi kirjeldus Soovitatud lahendus

Merev Valge

aigukol

lane

2 1 CPU rike Uhendage emaplaat.

2 2 Emaplaadi rike (héimab BIOS-i riket v6i ROM-i tdrget) Minge tagasi viimase BIOS-i versiooni juurde.
Kui probleem kordub, vahetage emaplaat valja.

2 3 Ei leitud malu/RAM-i Veenduge, et malumoodul oleks digesti
paigaldatud. Kui probleem kordub, vahetage
malumoodul vélja.

2 4 Malu/RAM-i rike Uhendage malumoodul.

2 5 Paigaldatud sobimatu malu Uhendage malumoodul.

2 6 Emaplaadi/kiibistiku térge Uhendage emaplaat.

2 7 LCD rike Vahetage LCD-moodul.

2 8 LCD jouallika rike Uhendage emaplaat.

3 1 CMOS-i patarei rike Vahetage RTS-i patarei.

3 2 PCI v&i videokaardi/kiibi rike Uhendage emaplaat.

3 3 BIOS-i taastekujutist ei leitud Minge tagasi viimase BIOS-i versiooni juurde.
Kui probleem kordub, vahetage emaplaat valja.

3 4 BIOS-i taastekujutis leitud, kuid see on kehtetu Minge tagasi viimase BIOS-i versiooni juurde.

Kui probleem kordub, vahetage emaplaat valja.

2-merevaigukollase, 8-valge diagnostika mustri jaoks Uhendage véline ekraan, et teha vahet emaplaadi ja graafikakontrolleri rikke vahel.

M-BIST

Diagnostikatdoriist M-BIST (sisseehitatud enesetest) on tdpsem emaplaadi rikete maaratlemise todriist.

®| MARKUS: M-BIST-i saab kaivitada kasitsi enne POST-i (kdivitustest).

Kuidas M-BIST-i kaivitada?
®

MARKUS: M-BIST tuleb kiivitada, kui toide on viljaliilitatud ja siisteem on ithendatud vahelduvvooluvdrku véi ainult aku
toitel.

1. M-BIST-i kéivitamiseks vajutage pikalt korraga klahvi M ja toitenuppu.
2. Klahvi M ja toitenuppu korraga vajutades voib aku oleku LED-tuli ndidata kahte olekut.

a. OFF (véljas): emaplaadil ei tuvastatud Uhtki riket
b. AMBER (merevaigukollane): osutab emaplaadi probleemile
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S

elf-Heal (Isehooldus)

Kursuse sissejuhatus

Self-Heal (Isehooldus) on suvand, mis aitab taastada Dell Latitude’i stisteemi No Post, No Power, No Video (POST puudub, Toide puudub,
Video puudub) olukorrast.

Isehoolduse juhend

SIS NSNS

o N

Eemaldage peamine aku ja vahelduvvooluadapter.

Uhendage CMOS-i patarei lahti.

Vabastage jadkvool. Hoidke toitenuppu kimme sekundit all v3i laske stisteemil 45 sekundit joude olla.
Veenduge, et CMOS-i patarei ja peamine aku poleks slisteemiga Uhendatud.

Uhendage vahelduvvooluadapter. Siisteem lillitub vahelduvvooluadapteri tihendamisel automaatselt sisse.

Susteem kaivitub mdnda aega tihja ekraaniga ja lUlitub automaatselt vélja. Jalgige LED-tulesid (toide, Wi-Fi ja kdvakettaajam). See
|Glitub sisse.

SUsteem teeb kaks katset taaskaivitada ja kolmandal algkaivituse.
Pange CMQOS-i patarei ja vahelduvvooluadapter tagasi siisteemi.
Kui isehooldus parandab térke, uuendage stisteem uusimale BIOS-le ja tehke ePSA, et veenduda stisteemi nduetekohases toimimises.

MARKUS:

+ Enne riistvara paigaldamist v6i eemaldamist veenduge alati, et kdik andmed oleksid digesti varundatud.

+ Arvuti osade eemaldamise vdi vahetamise kohta juhiste saamiseks vaadake asjakohaseid paigaldamis- ja
eemaldamisteemasid.

+ Enne arvutis toimetamist tutvuge ja jirgige teemas Ohutusjuhised toodud juhiseid.

Toetatud Latitude’i mudelid

®

MARKUS:

+ Enne emaplaadi vahetamist sooritage kohustusliku etapina isehooldus.

+ Latitude’i isehooldus on viélditav juhul, kui n66ppatareile juurdepaasuks on vaja kogu siisteem lahti votta.

+ Latitude E7 seeria (XX70) puhul tuleks esimese etapina teha BIOS-i taaste 2.0.

+ Isehoolduseks kuluva térkeotsingu aja vihendamiseks pole siisteem uuesti kokkupanemine kohustuslik ndue.
Tehnikud vdivad isehoolduse kaivitada ka siis, kui emaplaat pole kaetud.

« Luhise voi staatilise elektri tekke valtimiseks drge puudutage iihtegi katteta komponenti v6i emaplaati.

+ Kui isehooldus ei suuda torkeid parandada, vahetage emaplaat.
MARKUS:

Juhised klienditoele: klienditoe todtajad peavad julgustama klienti seda sammu sooritama enne, kui probleem
mairatletakse emaplaadi rikkena. Kui klient ei julge isehooldust labi viia, siis dokumenteerige loodud ldhetus 5GL-s.
Soovitage kohapealsetel inseneridel iihe kohustusliku algetapina isehooldus labi viia. Soovitage neil enne osa vahetamist
sooritada ka tavapéarane torkeotsing.

Juhised kohapealsele insenerile: Latitude’i isehooldus peab olema kohustuslik algetapp. Kui isehooldus pole edukas,
sooritage enne osa vahetamist tavaparane torkeotsing. Dokumenteerige isehoolduse tulemused kdne sulgemise logis
(isehoolduse tulemus positiivne vdi negatiivne).

Diagnostika 93



BIOS-i taastamine

BIOS-i taastamine on m&eldud peamise BIOS-i parandamiseks, see ei td6ta, kui algkaivitus on kahjustatud. BIOS-i taastamine ei toimi EC-
rikke, ME-rikke ega riistvaraga seotud probleemi korral. BIOS-i taastamise varukujutis peaks olema saadaval BIOS-i taastamise funktsiooni
ketta kriiptimata partitsioonil.

BIOS-i tagasipooramise funktsioon

BIOS-i varukuijutise kaks versiooni on salvestatud kdvakettale.

Praegune td6tav BIOS (vana)
Vérskendatav BIOS (uus)

Vana versioon on juba kdvakettale salvestatud. BIOS lisab kdvakettale uue versiooni, sailitab vana versiooni ja kustutab teised olemasolevad
versioonid. Naiteks, AOO ja AO2 versioonid on juba kdvakettal, AO2 kaivitab BIOS-i. BIOS lisab versiooni AO4, séilitab versiooni AO2 ja
kustutab versiooni AOO. Kahe BIOS-versiooni omamine véimaldab BIOS-i tagasipddramise funktsiooni.

Kui taastefaili ei saa salvestada (k&vakettal pole ruumi), margistab BIOS selle olukorra lipukesega. Lipp lahtestatakse juhul, kui hiliem on
voimalik taastefaili salvestada. BIOS teavitab kasutajat POST-i gjal ja BIOS-i seadistustes on BIOS-i taastamine halvenenud. BIOS-i
taastamine kdvakettalt ei pruugi olla véimalik, kuid BIOS-i taastamine USB-mélupulgaga on siiski voimalik.

USB-mélupulga kasutamise puhul: juurkataloog vai ,\"“

BIOS_IMG.rcv: USB-malupulgal salvestatud taastekujutis.

BlIOS-i taastamine kovakettalt

®| MARKUS: Veenduge, et teil oleks Delli tugisaidilt kasutusvalmis BIOS-i eelmine ja uusim versioon.

®| MARKUS: Veenduge, et teil oleksid failitiilipide laiendid operatsioonisiisteemis (OS) nahtavad.

1. Sirvige BIOS-i varskenduse asukohta ja leidke kaivitusfailid (.exe).

2. Nimetage BIOS-i kaivitusfailid imber, kasutades BIOS-i varasema versiooni juures nime BIOS_PRE.rcv ja uusima BIOS-i versiooni
juures BIOS_CUR.rcv.
Naiteks, kui viimase versiooni failinimi on PowerEdge_T30_1.0.0.exe, nimetage see Umber nimeks BIOS_CUR.rcv, ja kui eelmise
versiooni failinimi on PowerEdge_T30_0.0.9.exe, muutke see nimeks BIOS_PRE.rcv

@ MARKUS:

a. Kui kdvaketas on uus, siis pole operatsioonisiisteemi paigaldatud.
b. Kui kdvaketas on Delli tehases osadeks jagatud, on saadaval Recovery Partition (Taastamise partitsioon).
3. Eemaldage kdvaketas ja paigaldage see teise stisteemi, millel on taielikult toimiv operatsioonististeem.
4. Kaivitage sUsteem ja jargige Windowsi operatsiooniststeemi keskkonnas BIOS-i taastusfaili asukohta Recovery Partition (Taastamise
partitsioon) kopeerimiseks jargmisi samme.
a) Avage Windowsi kasuviiba aken.
b) Trikkige késureale diskpart (ketta osa) et alustada toimingut Microsoft DiskPart (Microsofti kettapartitsioon).

c) Saadaolevate kdvaketaste loendi saamiseks trukkige késureale list disk (kdvaketaste loend).
Valige 3. etapis installitud kovaketas.

d) Trakkige kasureale sellel kdvakettal olevate saadaolevate partitsioonide vaatamiseks list partition (partitsioonide loend).

e) Valige Partition 1 (Partitsioon 1), mis on Recovery Partition (Taastamise partitsioon). Partitsiooni suurus on 39 MB.

f) Trukkige kasureale set id=07, et maarata partitsiooni ID.
MARKUS: Andmete lugemiseks ja kirjutamiseks on partitsioon operatsioonisiisteemile ndhtav kui kohalik ketas
Local Disk (E).

g) Looge jargmised kaustad jargmistesse asukohtadesse Local Disk (E), E:\EFI\Dell\BIOS\Recovery.

h) Kopeerige mélemad BIOS-i failid BIOS_CUR.rcv ja BIOS_PRE.rcv taastamiskausta Local Disk (E).

i) Triukkige akna Command Prompt (Kasuviip) k&sureale DISKPART ké&sk set id=DE.

Péarast selle kasu téitmist ei ole partitsioon Local Disk (E) operatsioonislisteemile kattesaadav.
B. Lulitage ststeem vélja, eemaldage kdvaketas ja paigaldage kdvaketas algsesse susteemi.

6. Kaivitage slisteem ja algkaivitage sUsteemiseadistusse, veenduge, et jaotises Maintenance (Hooldus) oleks valik BIOS Recovery
from Hard Drive (BIOS-i taastamine kdvakettalt) seadistuse jaotises BIOS Recovery (BIOS-i taastamine) lubatud.
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7. Susteemi vélja lulitamiseks vajutage toitenuppu.

8. Susteemi kaivitamiseks hoidke all klahve Ctrl ja Esc ning vajutage toitenuppu. Jatkake klahvide Ctrl ja Esc all hoidmist, kuni kuvatakse
leht BIOS Recovery Menu (BIOS-i taastamise mend).
Veenduge, et raadionupp Recover BIOS (Taasta BIOS) oleks valitud, ja kidpsake BIOS-i taastamise kaivitamiseks nuppu Continue
(Jatka).

BlIOS-i taastamine USB-draivi abil

®| MARKUS: Veenduge, et failitiiiipide laiendid oleks operatsioonisiisteemis nahtavad.

®| MARKUS: Veenduge, et oleksite Delli tugisaidilt alla laadinud uusima BIOS-i ja selle oma siisteemis salvestanud.

1. Sirvige allalaaditud BIOS-i vérskenduse asukohta ja leidke kaivitusfail (.exe).

2. Nimetage fail tmber nimega BIOS_IMG.rcv.
Naiteks, kui faili nimi on PowerEdge_T30_0.0.5.exe, nimetage see Umber failiks BIOS_IMG.rcv

3. Kopeerige BIOS_IMG.rcv fail USB-malupulga juurkataloogi.

4. Kui see pole Ghendatud, thendage USB-draiv, taaskéivitage slsteem, vajutage sUsteemi seadistustesse sisenemiseks klahvi F2 ja
seejarel vajutage slisteemi valjalllitamiseks toitenuppu.

B. Kaivitage slisteem.

6. Susteemi kaivitamisel vajutage klahve Ctrl + Esc, hoides samal ajal toitenuppu all, kuni kuvatakse dialoogikast BIOS Recovery Menu
(BIOS-i taastamise menud).

7. BIOS-i taastamise protsessi alustamiseks kldpsake nuppu Continue (Jatka).
@ MARKUS: Veenduge, et suvand Recovery BIOS (BIOS-i taastamine) oleks dialoogikastis BIOS Recovery Menu (BIOS-

i taastamise meniiii) valitud.
8. Valige USB-draivi rada, kuhu BIOS-i taastefail on salvestatud (juurkataloog véi \), ja jargige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

LCD sisseehitatud enesetest

Ulevaade: LCD sisseehitatud enesetest (BIST)

Delli stllearvutitel on sisseehitatud diagnostikatdoriist, mis aitab teil kindlaks teha, kas teie kogetud ekraani kdrvalekalle on Delli stlearvuti
LCD-ekraanile omane probleem vi videokaardi (GPU) ja arvuti seadistustega kaasnev probleem.

Kui méarkate ekraani kdrvalekaldeid, nagu vilkumine, moonutus, selguse probleemid, hagune vai udune pilt, horisontaalsed voi vertikaalsed
jooned, varvi kadumine jne, on alati soovitatav eraldada LCD (ekraan), kaivitades sisseehitatud enesetesti ( BIST).

LCD BIST-testi kaivitamine

Lulitage Delli stlearvuti vélja.
Eemaldage arvutiga Gihendatud valisseadmed. Uhendage stilearvutiga ainult vahelduvvooluadapter (laadija).
Veenduge, et LCD (ekraan) oleks puhas (ekraani pinnal ei ole tolmuosakesi).

LCD sisseehitatud enesetesti (BIST) reziimi sisenemiseks hoidke alla nuppu D ja liilitage siilearvuti sisse. Hoidke D-klahvi all seni, kuni
LCD-ekraanile ilmuvad vérviribad.

Ekraanil kuvatakse mitu varviriba ja kogu ekraan muutub punaseks, roheliseks ja siniseks.
Kontrollige hoolikalt ekraani korvalekaldeid.
7. Valjumiseks vajutage klahvi Esc.

®

Ao e

o o

MARKUS: Dell ePSA kiivitab kaivitamisel esmalt LCD BIST-testi, eeldades, et kasutaja sekkumine kinnitab LCD
toimimise.

ePSA-diagnostika

ePSA diagnostika (nimetatakse ka slisteemidiagnostikaks) teeb teie riistvara taieliku kontrollimise. ePSA on manustatud BIOS-i ja BIOS
kéivitab selle sisemiselt. Manustatud ststeemidiagnostika annab valikud konkreetsete seadmete vi seadmegruppide jaoks, voimaldades
teha jargmist.
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Kéitada teste automaatselt voi interaktiivses reziimis

Teste korrata

Testitulemusi kuvada voi salvestada

Vaadata teste Ule, et lisada téiendavaid testivalikuid ja saada lisateavet rikkis seadme(te) kohta
Kuvada olekuteateid, mis teavitavad teid, kui testid on edukalt I6pule viidud

Kuvada veateateid, mis teavitavad teil testimise ajal iimnenud probleemidest

@ MARKUS: Néiidatakse akent Enhanced Pre-boot System Assessment (Taiustatud algkiivituseelne siisteemi hindamine),
milles on loetletud kdik arvutis tuvastatud seadmed. Diagnostika hakkab kadivitama teste kdigil tuvastatud seadmetel.

ePSA-diagnostika kasutamine

Diagnostika katkestamine allpool kirjeldatud meetodite abil.

Delli tervitusekraani ilmumisel puudutage klaviatuuril klahvi F12, kuni kuvatakse teade Diagnostic Boot Selected (Diagnostika
alglaadimine valitud).

Uhekordse alglaadimismentiii ekraanil valige (lles/alla noolenuppudega valik Diagnostics (Diagnostika) ja seejérel vajutage klahvi
Enter (Sisene).
Vajutage ja hoidke all klaviatuuri klahvi Funktsioon (Fn) ja slisteemi sisselllitamiseks vajutage nuppu Power button (Toitenupp).

ePSA kasutajaliides

See jaotis sisaldab teavet ePSA 3.0 pdhi- ja taiustatud ekraanide kohta.

ePSA avab kaivitusel pdhiekraani. Taiustatud ekraanile lUlitumiseks kasutage ekraani all asuvat noole ikooni. Taiustatud ekraan néitab
tuvastatud seadmeid vasakus veerus. Kindlat katset saab lisada voi vélistada ainult interaktiivses reziimis.

ePSA pohiekraan

Po&hiekraanil on vaimalikult vahe nuppe, et kasutajal oleks diagnostika kaivitamiseks ja peatamiseks hélbus navigeerida.
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ePSA tdiustatud ekraan

Taiustatud ekraan vdimaldab tdpsemat katsetamist ja sisaldab Uksikasjalikumat teavet ststeemi Uldise seisundi kohta. Selle ekraani
avamiseks tuleb kasutajal lihtsalt pthkida sdrme puutetundlikes stisteemides vasakule vdi kidpsata pdhiekraani alumises paremas servas
jargmise lehe nuppu.
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Kindla seadme katsetamine voi kindla katse tegemine

1. Diagnostikakatse kéaivitamiseks kindlal seadmel vajutage klahvi Esc ja diagnostikatesti peatamiseks kidpsake nuppu Yes (Jah).

2. Valige vasakust paanist seade ja klpsake valikut Run Tests (Kaivitage katse) voi kasutage koikide katsete kaasamiseks voi
vélistamiseks suvandit Advanced Option (Taiustatud valik).

ePSA veateated

Kui Dell ePSA diagnostika tuvastab tddtamisel vea, peatatakse katse ja kuvatakse jargmine aken.
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Memory errors detected, but successiully resolved. Location: DIMBA A&

Continue troubleshooting the system with the information provided below at
dell. comfdiagnostics or with technical support. Use a mobile device to
scan the QR code to continue troubleshooting.

Semice Tag BIOS T39
Error Code @ 20000121 [‘};
Walidation : G6649

Continue testing?

Yes |[[_No |[ Remy o

Kui vastate Yes (Jah), jatkab diagnostika jargmise seadme katsetamist ja vea Uksikasjad on saadaval kokkuvotvas aruandes.
Kui vastate No (Ei), I6petab diagnostika Ulejddnud katsetamata seadmete katsetamise.
Kui vastate Retry (Korda), eirab diagnostika viga ja taaskaivitab viimase katse.

Salvestage veakood kinnitamiskoodiga voi skannige QR-kood ja vétke Uhendust Delliga.
@ MARKUS: Niiiid saavad kasutajad vea korral piiksuva heli koodi vaigistada, kidpsates veaakna alumises paremas servas
-‘x(Vaigista).

@ MARKUS: Méned konkreetsete seadmete testid nduavad kasutaja tegevust. Diagnostikatestide tegemise ajal olge alati
arvuti juures.

Valideerimistooriistad

See jaotis sisaldab teavet ePSA veakoodide valideerimise kohta.
Veakoodi valideerimist saab teha allpool toodud kahe meetodi abil.

Veebipdhine téiustatud algkaivituseelse sUsteemihindamise valideerimistooriist.
QR-skaneerimine nutitelefonil, kasutades rakendust QR APP.

ePSA vorgukinnitustooriist

Kasutusjuhend

1. Kasutaja saab teavet ePSA veaaknast.
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Hard Drwve - Mo Hard Drive detected

Continue troubleshooting the system with the information provided below at
dell comfdiagnostics or with techmical suppart. Use a mabile device to
scan the OR code fo continwe froubleshooting

0 Semice Tag . 8105 0.4.1
Emor Code : 200040141
Walidation : 125870

Confinue testing?

Yo | [ Fen) <

2. Avage jaotis ePSA e-kinnitamisvahend.

:J '@' hittp:/Swww.dell.com/support/home/us/en/04/epsa

3. Sisestage veakood, kinnitamiskood ja hooldusméark. Osa seerianumber on valikuline.

Error Code (without Error Code (without 2000-prefix)
2000-prefix) *

Validation Code * Validation Code

Service Tag B © Service Tag

Fart Serial # (optional) Part Serial # (optional)

View System Requirements and Privacy And Legal Information

@ MARKUS: Veakoodi puhul kasutage ainult koodi kolme v3i nelja viimast numbrit. (kasutaja saab 2000-0142 asemel
sisestada 0142 v6i 142.)

4. Kui koik vajalikud andmed on sisestatud, klépsake nuppu Submit (Esita).
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https://www.dell.com/support/home/us/en/04/Pre-boot-Analysis

Error Code (without 011
2000-prefix) *

Validation Code * 125870

Service Tag [ *

Fart Serial # (optional) Part Serial #

View System Requirements and Privacy And Legal Information

Kehtiva veakoodi ndide

Vostro 20 All-in-One 3055
Service Tag Express Service Lode: 8

Add o My Preduscts Lt

W differens peoduct
@ Manuals l::-_-:] Waavanty @ Syitem confliguration

Diagnostics
n Vousr system is cumently Out of Wananty, Flease contact Dell Technical Support for further
msistand.

Support topics &

articles Result: Issues Found.

Dri"u"e rs & dDW n I.Dadﬂ four result risquines attention. Reviev the affected hardvane balow and follow the instructions to

vroubleshoot problems or you may be presented with a request Lo replace pats,

General maintenance Cloar results

4 Meeds Attention: System maintenance -

Parts & accessories

Heads Attention

A patential emar has boen found. Click here tbo view & IS0 of steps that can help resolve your

1551

See full scan results.

Diagnostics Completed

Hardware
Diagrioatic Marme Ervar Code Serial # Aegult
EPSA 141 @ Fadled

Parast digete andmete sisestamist suunavad e-t6driistad kasutaja Ulaltoodud ekraanile, mis sisaldab jargmist teavet.

Veakoodi ja tulemuse kinnitamine
Soovitatava osa asendamine
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Kui kliendil on endiselt 8igus Delli garantiile
Juhtumi viitenumber, kui hooldusmérgi all on avatud juhtum

Vale veakoodi naide

Error Code (without 01<H
2000-prefix) *

Validation Code * | 123456

Service Tag ™

Part Serial # (optional) | Part Serial # (optional)

A You have entered an invalid ePSA request, please check your details and try again.

Rakenduse QR-koodiga kinnitamise tooriist

Peale veebipodhise tooriista kasutamise saavad kliendid veakoodi valideerida ka QR-koodi nutitelefoni rakendusega skannides.

1. Kasutaja saab QR-koodi ePSA veaekraanilt.

2. QR-koodi skannimiseks saab kasutaja nutitelefoni abil kasutada mis tahes QR-koodi skanneri rakendust.
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Place a barcode inside the viewfinder rectangle to scan it

3. QR-koodi skanneri rakendus skannib koodi ja loob automaatselt lingi. Jatkamiseks kidpsake linki.
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HISTORY

|
', | ', Barcode Scanner

https://www.dell.com/support/diagnostics/ePSA/
QRScan/ '0141/125870/

Metadata L

Open browser Share via email Share via SMS

Loodud link viib kliendi Delli tugiteenuste veebisaidile, mis sisaldab jargmist teavet.

Veakoodi ja tulemuse kinnitamine

Soovitatava osa asendamine

Kui kliendil on endiselt digus Delli garantiile

Juhtumi viitenumber, kui hooldusmérgi all on avatud juhtum
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E} Manuals

Diagnostics

Support topics &
articles

Drivers & downloads

General maintenance

Parts & accessories

Vostro 20 All-in-One 3055
Service Tog Express Service Code; 8

Add o My Predhects Lint

b

a different peoduct

Warranty (=) System configuration

.ﬂ. Vouer system s cumently Out of Wamanty, Flease contact Dell Technical Support for further

amssistandoe.

Result: Issues Found.

four result risquines attention. Review the affected hardvare balow and follow the instructions to

vroubleshoot problems or you may b2 presented with a request [0 replace pats.,

A\ Needs Attention: System maintenance

Heeds Attention

Clead results

& potential emor has been found, Click here sto view & list of speps that can help resolve your

AT U

See full scan results.

Diagnostics Completed

Hardware
Diagrioatic Marme Ervor Code Serial #
EPSa, 141

Resulr

© Fadled
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Abi saamine

Teemad:

Delli kontaktteave

Delli kontaktteave

Dell pakub mitut veebi- ja telefonipdhist toe- ning teenindusvoimalust. Saadavus voib riigi ja toote jargi erineda ning méned teenused ei

Delli tootekataloogist.

pruugi olla teie piirkonnas saadaval. Delliga mudgi, tehnilise toe vi klienditeeninduse kisimustes Uhenduse vdtmiseks:

1.

2.
3.
4

106

minge lehele Dell.com/support.
Valige oma toekategooria.

Kinnitage riik voi piirkond lehe alumises osas paiknevas ripploendis Choose a Country/Region (Valige riik/piirkond).
Valige oma vajadusele vastava teenuse voi toe link.

Abi saamine

MARKUS: Kui teil pole aktiivset Interneti-iihendust, vaite leida kontaktteavet oma ostuarvelt, saatelehelt, tsekilt voi
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